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ThinkSystem  
혁신의 30주년을 기념합니다.

3

2022년 9월 21일, 레노버는 현재의 ThinkSystem 브랜드로 진화한 PS/2 x86 서버의 30주년을  
기념하였습니다. x86 서버는 기업용 컴퓨팅 기술에서 중대한 발전으로, 혁신을 위한 개방된 생태계를  
가능케하고 비즈니스를 현대 정보 시대로 이끌었습니다.

글로벌 디지털화가 가속화되는 가운데, 레노버가 새롭게 발표한 ThinkSystem Infrastructure 솔루션은  
고급 관리, 우수한 신뢰성 및 확장 가능한 보안을 제공하는 개방형 아키텍처를 제공하여  
기업이 새로운 IT 시대를 이끌어낼 수 있도록 지원합니다.

ThinkSystem Infrastructure 솔루션 V3는 레노버 역사상 가장 포괄적인 포트폴리오 확장으로,  
글로벌 IT 현대화를 가속화하기 위해 최신 성능, 보안 및 지속 가능한 컴퓨팅 기능을 갖춘 새로운 종단간  
인프라 솔루션 및 서비스를 제공합니다. 또한, Infrastructure 솔루션 V3는 리테일, 제조, 금융, 헬스케어, 
통신 등 모든 규모의 기업이 하이브리드 멀티 클라우드 및 엣지 환경, 전통적인 워크로드 및  
인공 지능 워크로드를 보다 쉽게 배포하고 관리할 수 있도록 산업을 선도하는 혁신을 제공합니다.

지난 30년간, 우리는 ThinkSystem 브랜드 아래에서 가능한 것을 재정의하며, 다음 30년의 혁신을 주도할  
획기적인 성능과 효율성을 제공하여 인류의 최대 도전을 해결하는 데 도움을 주었습니다.
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레노버는 동종업계에서 가장 강력한 성능, 신뢰성 및 보안 기반을 제공하여 엣지-투-클라우드 포트폴리오를  
어떤 환경에서도 매끄럽게 통합 및 상호 운용 가능한 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 능력을 제공합니다.  
배포를 가속화하고 가치 창출 시간을 줄이기 위해, 레노버는 사전 검증 및 최적화된 솔루션 패키지를  
제공하여 클라이언트의 워크로드를 즉시 배포할 수 있도록 지원합니다.  
또한, 레노버 서비스는 IT 수명주기의 모든 단계를 지원하며, 고객들이 기술 투자에서 최대한의 가치를  
창출할 수 있도록 도와줍니다.
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•  가장 신뢰성 높은 서버 : 2023년 ITIC 신뢰성 조사에 따르면, 레노버 서버는 지난 8년간 
    어떤 x86 시스템보다도 가장 높은 가동률을 보여주어, 이 분야에서 1위를 차지하고 있습니다.

•  가장 안전한 플랫폼 : 플랫폼 보증을 통해 레노버는 최상의 플랫폼 보안을 제공합니다.
    추가 비용을 지불한 후에도 경쟁 업체들은 레노버 ThinkSystem의 기본 제공 보안 기능보다 
    더 적은 보안 기능만을 제공합니다.

•  전략적인 파트너쉽 : 레노버는 주요 경쟁 업체와 달리, 직접 소유한 소프트웨어 비즈니스를 
    최소화 하며, 업계 최고의 파트너쉽에 더욱 개방적입니다. 이를 통해 레노버 고객들은 
    필요에 따라 IT 시스템을 성장 및 변경할 수 있는 오픈 표준 전략을 활용할 수 있습니다.

인텔® 제온® 프로세서 스케일러블 패밀리를 기반으로 한 점점 더 다양해지는 포트폴리오와 함께,  
오픈형 모듈러 기술로 쉽게 적응하고 빠르게 확장할 수 있도록 설계된  
레노버 ThinkSystem Infrastructure 솔루션 V3는 고객들이 미래로 빠르게 전진할 수 있도록 합니다.  

다음과 같은 내용에 대해 더 자세히 알아보세요.

•  ThinkSystem : 최고의 성능, 유연성, 신뢰성 조합을 제공하는 서버, 스토리지 및 네트워킹 솔루션

•  ThinkAgile : 배포 및 관리가 더 쉬워지고 비용 및 복잡성이 감소하는 다음 세대 IT 소프트웨어 정의
    인프라

•  ThinkEdge : 데이터 소스 근처에서 특별히 설계된 서버 컴퓨팅 파워를 활용하여 AI 솔루션의
    힘을 끌어낼 수 있는 엣지 기술.

ITIC 2023 글로벌 하드웨어, 서버 운영 체제 신뢰성 보고서 레노버의 데이터 센터 그룹은 미국 노스캐롤라이나주 모리스빌에 본사를 두고 운영됩니다.  데이터 센터 비즈니스에서  

25년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 레노버는 각 지역에서 레노버 소유 및 통제하는 공장에서 데이터 센터 제품을 생산합니다. 이는 경쟁 업체보다 품질 및 공급망 보안을 더욱  

효과적으로 제어할 수 있도록 합니다.

지속 가능한 미래 실현을 위해
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레노버는 다양한 산업군에서 가장 강력한 성능, 신뢰성 및 보안 기반을 제공하여 모든 환경과 매끄럽게  
통합되고 상호 운용 가능한 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 기능의 종합 포트폴리오를 제공합니다.

ThinkSystem 타워 & 랙 서버

레노버 ThinkSystem 서버는 최신 Intel과 AMD 프로세서를 탑재하여 새로운 수준의 스토리지 집적도와  
연결성을 구현하며, 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드, 가상화, VDI, 웹 서빙, 분석 및 빅 데이터 솔루션을  
호스팅하기에 이상적인 플랫폼입니다. 
 
레노버의 신뢰성 높은 전문 서비스를 단일 연락처를 통해 하드웨어와 펌웨어 및 소프트웨어에 대한  
지원을 제공합니다. 
 
제품에 대한 보다 구체적인 세부 정보를 원하시면, 아래 사이트를 방문해 주시기 바랍니다.
 

 
또한, 제품의 특징을 비교하려면 전용 서버 비교 페이지를 방문해 주시기 바랍니다.

 
그 외 레노버 ISG 랙 서버에 대한 자세한 모든 내용은 아래 사이트에서 찾으실 수 있습니다.

레노버 데이터센터  
& EDGE 인프라스트럭처

가장 까다로운 워크로드에도 유연한 처리 가능



타워 서버
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제품 명 ThinkSystem 
ST50 V2

ThinkSystem 
ST550

폼 팩터 타워 (4U 랙 장착가능) 타워 (4U 랙 장착가능)

프로세서 1x 인텔® 제온® E-2300 프로세서 
1x 인텔® 펜티엄® 프로세서, 최대 8C/95W

최대 2x 2세대 인텔® 제온® 플래티넘 프로세서 125W,  
최대 CPU 당 22코어

GPU 지원 1x NVIDIA Quadro T1000 최대 2x GPU

메모리 최대 4x TruDDR4 UDIMM 슬롯 최대 12x TruDDR4 RDIMM 슬롯

드라이브 베이
2x 3.5” HDD (1x default; 1x (선택사양); 
1x 2.5” HDD; 1x NVMe M.2 SSD 모듈; 
1x Slim ODD 베이

최대 16x 2.5” (포함 4 NVMe) 또는 8x 3.5” 베이; 
+ 최대 4x 2.5” 그리고 2x 내부 M.2 boot

확장 슬롯
PCIe x16 슬롯 with 4세대 x16 레인; 
PCIe x1 슬롯 with 3세대 x1 레인; 
PCIe x16 슬롯 with 3세대 x4 레인

최대 6x PCIe 3세대 (with 2x 프로세서)

제품 설명서

제품 명  ThinkSystem 
 ST650 V3

ThinkSystem 
ST650 V2

ThinkSystem  
ST250 V2

폼 팩터 타워 (4U 랙 장착가능) 타워 (4U 랙 장착가능) 타워 (4U 랙 장착가능)

프로세서 최대 2x 4세대 인텔l® 제온® 스케일러블  
프로세서

최대 2x 3세대 인텔® 제온® 스케일러블  
프로세서

1x 인텔® 제온® E-2300 프로세서 또는 
1x 인텔® 펜티엄® 프로세서

GPU 지원 최대 8x single-width 
또는 4x double-width GPU 지원

최대 8x single-width 
또는 4x double-width GPU 지원 1x NVIDIA Quadro T1000

메모리 최대 32x TruDDR5 RDIMM 슬롯 최대 32x TruDDR4 RDIMM 슬롯 최대 4x TruDDR4 UDIMM 슬롯

드라이브 베이 최대 32x 2.5” 베이 (24 NVMe 베이 옵션)
또는 16x 3.5” 베이 (16 NVMe 베이 옵션)

최대 32x 2.5” 베이 (16 NVMe 베이 포함) 
또는 16x 3.5” 베이 (8 NVMe 베이 포함)

다양한 2.5” 그리고 3.5” simple - 또는 
핫-스왑 SATA/SAS/NVMe 드라이브; 
2x 5.25” 미디어 베이; (선택사양)  
M.2 미러링 키트 
(2x SATA M.2 드라이브 지원; PCIe 슬롯 
인스톨 가능)

확장 슬롯 최대 5x PCIe Gen 5 슬롯 +  
4x PCIe Gen 4 슬롯 (with 2x 프로세서)

최대 8x PCIe 4.0 슬롯 +  
1x PCIe 3.1 슬롯 (with 2x 프로세서)

다양한 PCIe 슬롯 with PCIe 3세대 레인

제품 설명서



랙 서버

제품 명 ThinkSystem  
SR675 V3

ThinkSystem 
SR665 V3

폼 팩터 3U 랙 2U 랙

프로세서 최대 2x 4세대 AMD EPYC™ 프로세서 최대 2x 4세대 AMD EPYC™ 프로세서

GPU 지원 최대 8x DW 또는 4x SXM5
최대 8x single-width LP GPU
또는 그래픽 집약적 워크로드를 위한 
3x double-width 350W GPU

메모리 최대 24x TruDDR5 RDIMM 슬롯 최대 24x TruDDR5 RDIMM 슬롯

드라이브 베이 최대 8x 2.5” SAS/SATA/NVMe 드라이브, 
최대 6x EDSFF 핫스왑 드라이브 최대 20x 3.5” 또는 40x 2.5” 드라이브

확장 슬롯 최대 6x PCIe 5.0 x16 전면(전면 2, 후면 4) 
그리고 1x OCP NIC 3.0 (x16/x8/x4) (후면)

최대 12x PCIe 4.0/5.0 슬롯, 1x OCP 3.0 어댑터 슬롯

제품 설명서
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제품 명 ThinkSystem  
SR655 V3

ThinkSystem  
SR650 V3

폼 팩터 2U 랙 2U 랙

프로세서 최대 1x 4세대 AMD EPYC™ 프로세서 최대 2x 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서

GPU 지원
최대 8x single-width 또는
3x double-width 그래픽 집약적인 워크로드를 위한 
GPU

최대 8x single-width 또는 
3x double-width 그래픽 집약적인 워크로드를 위한 
GPU

메모리 최대 12x TruDDR5 DIMM 슬롯 최대 32x TruDDR5 3DS/RDIMMs

드라이브 베이
최대 20x 3.5” 또는 40x 2.5” 드라이브; SAS/SATA를 
위한 핫스왑 드라이브 베이, NVMe, 또는  
별도의 베이

최대 40x SAS/STA 드라이브 또는 
고성능 저장소를 지향하는 36x low-latency NVMe  
드라이브

확장 슬롯 최대 12x PCIe 4.0/5.0 슬롯, 1x OCP 3.0 어댑터 슬롯 최대 12x PCIe  4.0/5.0 슬롯 + 
I/O 의 유연함을 위한 1 OCP 3.0슬롯

제품 설명서



제품 명 ThinkSystem  
SR645 V3

ThinkSystem 
SR635 V3

폼 팩터 1U 랙 1U 랙

프로세서 최대 2x 4세대 AMD EPYC™ 프로세서 1x 4세대 AMD EPYC™ 프로세서

GPU 지원 최대 4x single-width GPU 그래픽 집약적 워크로드용 최대 3x single-width GPU 그래픽 집약적 워크로드용

메모리 최대 24x TruDDR5 RDIMM 슬롯 최대 12x TruDDR5 DIMM 슬롯 at 1DPC

드라이브 베이
최대 4x 3.5” 또는 12x 2.5” 드라이브; 
최대 16x 고성능 퍼포먼스 스토리지를 위한 
EDSFF 드라이브

최대 12x 2.5” 핫-스왑 드라이브 베이; 
최대 16x 고성능 퍼포먼스 스토리지를 위한 
EDSFF 드라이브

확장 슬롯 최대 5x PCIe 4.0/5.0 슬롯, 1x OCP 3.0 어댑터 슬롯 최대 5x PCIe 4.0/5.0 슬롯, 1x OCP 3.0 어댑터 슬롯

제품 설명서

제품 명 ThinkSystem  
SR630 V3

폼 팩터 1U 랙

프로세서 최대 2x 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 350W

GPU 지원 최대 3x single-width GPU

메모리 최대 32x TruDDR5 3DS/RDIMMs 

드라이브 베이 최대 4x 3.5” 또는 12x 2.5” 또는 16x EDSFF E1.S  
핫-스왑 드라이브

확장 슬롯 최대 5x PCIe 4.0/5.0 슬롯, 1x OCP 3.0 어댑터 슬롯

제품 설명서

ThinkSystem 
SR650 V2

2U 랙

최대 2x 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 270W

최대 8x single-width 또는 3x double-width GPU

최대 32x TruDDR4 RDIMM 슬롯

최대 20x 3.5” 또는 40x 2.5” 드라이브; 최대 32x NVMe 
서포트 with NVMe 스위치 어댑터; M.2 & 7mm boot

최대 8x PCIe 4.0 슬롯, 1x OCP 3.0 슬롯, 1x 케이블 
HBA/RAID 어댑터 슬롯
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제품 명 ThinkSystem 
SR630 V2

ThinkSystem  
SR250 V2

폼 팩터 1U 랙 1U 랙

프로세서 최대 2x 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 270W
1x 인텔® 제온® E-2300 프로세서 또는 1x 인텔®  
펜티엄® 프로세서

GPU 지원 최대 3x single-width GPU 1x NVIDIA® Quadro T1000 또는 T400

메모리 최대 32x TruDDR4 RDIMM 슬롯 최대 4x TruDDR4 UDIMM 슬롯

드라이브 베이
전면 & 후면 드라이브 베이 of 다양한 2.5”, 3.5” 그리고 
EDSFF 드라이브; 최대 12x NVME 드라이브 서포트; 2x 
M.2 boot 드라이브

다양한 2.5” 그리고 3.5” simple- 또는 핫-스왑  
SATA/SAS/NVMe 드라이브; (선택사양) SATA  
미러링 M.2 boot drive kit

확장 슬롯 최대 3x PCIe 4.0 슬롯, 1x OCP 3.0 슬롯,  
1x 케이블 HBA/RAID 어댑터

최대 2x PCIe 4.0 x8 슬롯 또는 1x PCIe 4.0 x16 슬롯,  
1x PCIe 4.0 x8 (x4 인터페이스) 내부 RAID 슬롯

제품 설명서

제품 명 ThinkSystem  
SR670 V2

ThinkSystem  
SR665

폼 팩터 3U 랙 2U 랙

프로세서 최대 2x 3세대 인텔l® 제온® 스케일러블 프로세서 270W
최대 2x AMD EPYC™ 7002 / 7003시리즈 프로세서 
280W

GPU 지원 최대 8x DW, 4x SXM4 최대 8x single-width 또는 3 double-width GPU

메모리 최대 24x TruDDR4 RDIMM 슬롯 최대 32x TruDDR4 RDIMM 슬롯

드라이브 베이 최대 8x 2.5” SAS/SATA/NVMe 드라이브, 
다양한 베이스, 고집적 그리고 HGX 모듈 별 구성 최대 20x 3.5” 또는 40x 2.5” 핫-스왑 드라이브

확장 슬롯 최대 5x PCIe 4.0 x16 전면(전면 2, 후면 4) 그리고  
1x OCP NIC 3.0 (x16/x8/x4) (후면)

최대 8x PCIe 4.0 슬롯, 1x OCP 3.0 어댑터 슬롯

제품 설명서
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제품 명 ThinkSystem 
SR655

ThinkSystem 
SR650

폼 팩터 2U 랙 2U 랙

프로세서 AMD EPYC™ 7002 / 7003시리즈 프로세서 
280W

최대 2x 2세대 인텔® 제온® 플래티넘 프로세서 205W

GPU 지원 2x double-width 또는 
6x single-width GPU 지원

최대 5x single-width 
그리고 2x double-width GPU 지원

메모리 최대 16x TruDDR4 RDIMM 슬롯 최대 24x TruDDR4 RDIMM 슬롯

드라이브 베이 최대 20x 3.5” 또는 32x 2.5” 드라이브; 
최대 32x NVMe 드라이브 with 1:2 연결

최대 14x 3.5” 또는 24x 2.5” 핫-스왑 베이 
(최대 12 다양한 베이 또는 24 NVMe 베이); 
최대 2x M.2 boot

확장 슬롯 최대 8x PCIe 4.0 후면 슬롯, 1x OCP 3.0 어댑터 슬롯,  
1x PCIe 4.0 x8 내부 슬롯 최대 6x PCIe 3.0 슬롯, 1x RAID 어댑터용 PCIe 슬롯

제품 설명서
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제품 명

폼 팩터

프로세서

GPU 지원

메모리

드라이브 베이

확장 슬롯

제품 설명서

 

ThinkSystem 
SR645

1U 랙

최대 2x AMD EPYC™ 7002 / 7003시리즈 프로세서 
280W

최대 3x single-width GPU 지원

최대 32x TruDDR4 RDIMM 슬롯

최대 4x 3.5” 또는 12x 2.5” 드라이브; 
최대 12x NVMe 드라이브 with 1:1 연결 가능

최대 3x PCIe 4.0 슬롯, 
1x OCP 3.0 어댑터 슬롯

ThinkSystem  
SR635

1U 랙

AMD EPYC™ 7002 / 7003시리즈 프로세서 280W

최대 3x single-width GPU 지원

최대 16x TruDDR4 RDIMM 슬롯

최대 4x 3.5” 또는 16x 2.5” 드라이브; 
16x NVMe 드라이브 with 1:1 연결 가능 
(no oversubscription)

최대 3x PCIe 4.0 x16 후면 슬롯, 1x OCP 3.0 어댑터 슬롯, 
1x PCIe 4.0 x8 내부 슬롯

제품 명 ThinkSystem 
SR630

폼 팩터 1U 랙

프로세서 최대 2x 2세대 인텔® 제온® 플래티넘 프로세서 205W, 
최대 28코어

GPU 지원 최대 3x single-width GPU 지원

메모리 최대 24x TruDDR4 RDIMM 슬롯

드라이브 베이 최대 12베이 with 다양한 핫-스왑 SAS/SATA 드라이브; 또는 10x 핫-스왑 U.2;  
최대 2x 미러링 M.2 boot

확장 슬롯 최대 3x PCIe 3.0 슬롯, 1x RAID 어댑터용 PCIe 슬롯

제품 설명서



ThinkSystem 하이엔드

16

레노버 하이엔드 랙 서버는 대규모의 스케일업 확장형 워크로드, 가상화 및 레거시 시스템의 교체에 적합합니다. 
ThinkSystem 포트폴리오는 인메모리 데이터베이스, 대규모 트랜잭션 데이터베이스, 배치 및 실시간 분석,  
ERP, CRM, 가상화 서버 워크로드와 같이 가장 까다로운 미션 크리티컬 워크로드를 위해 설계된  
새로운 모델을 제공합니다.

하나의 4U 플랫폼에 4S 및 8S를 탑재한 탁월한 확장성, 모듈식 드라이브 트레이, 최고의 스토리지 밀도,  
전면 및 후면 액세스로 12% 더 빠른 서비스 가능성을 제공합니다.
 
 
아래 제품들에 대한 더 구체적인 세부 사항들은 제품소개 웹사이트를 방문하여 주십시요. 

 
제품별 기능 비교 웹 사이트를 방문하여주십시요.
 

 
모든 랙 서버는 다음 사이트에서 찾을 수 있습니다.

미션크리티컬 업무를 위한 제품 설계

17

제품 명 ThinkSystem 
SR860 V3

ThinkSystem  
SR850 V3

폼 팩터 4U 랙 2U 랙

프로세서 최대 2x 또는 4x 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서,  
최대 350W

최대 2x 또는 4x 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서,  
최대 350W

GPU 지원 최대 4x double-width 또는 8 single-width GPU 최대 2x double-width 또는 4 single-width GPU

메모리 최대 16TB 최대 16TB

드라이브 베이
최대 48x 2.5” 드라이브 
최대 24x direct 연결 NVMe 드라이브 지원 
2x 7mm 또는 2x M.2 부팅 지원 드라이브

최대 24x 2.5” 드라이브 
최대 24x direct 연결 NVMe 드라이브; 2x 7mm 지원 
또는 2x M.2 부팅 지원 드라이브

확장 슬롯 최대 18x PCIe 4.0/5.0 + 2x OCP 3.0 슬롯 최대 12x PCIe 4.0/5.0 + 2x OCP 3.0 슬롯

제품 설명서
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제품 명 ThinkSystem  
SR860 V2

ThinkSystem 
SR850 V2

폼 팩터 4U 랙 2U 랙

프로세서 최대 2x 또는 4x 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 최대 2x 또는 4x 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서

GPU 지원 최대 4x double width 또는 8x single width GPU 최대 2x single width GPU

메모리 최대 12TB 최대 12TB

드라이브 베이 최대 48x 2.5” 드라이브; 최대 24x NVMe 드라이브; 
2x 7mm 또는 2x M.2 부팅 드라이브

최대 24x 2.5” 드라이브; 최대 24x NVMe 드라이브; 
 2x 7mm 부팅 지원 드라이브

확장 슬롯 최대 14x PCIe 3.0 확장 슬롯 최대 7x PCIe 3.0 확장 슬롯

제품 설명서

제품 명 ThinkSystem  
SR950

폼 팩터 4U 랙

프로세서 최대 4x 또는 8x 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서

GPU 지원 G200 그래픽 with 16MB 메모리 
그리고 2D 하드웨어 액셀러레이터

메모리 최대 24TB

드라이브 베이 최대 24x 2.5" 베이 지원 SAS/SATA HDD/SSD, 
12x 2.5" NVMe SSD 포함

확장 슬롯 최대 17x PCIe, 1x LOM, 2x 내부 (RAID 또는 HBA)

제품 설명서
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ThinkSystem 고집적 서버
강력한 냉각 기술로 고집적 워크로드에 최적화

제품 명 ThinkSystem  
SD650 V3

ThinkSystem  
SD650-I V3

폼 팩터 Full-wide 1U 트레이 (트레이 당 2노드) Full-wide 1U 트레이 (트레이당 1노드 + GPU)

프로세서 최대 2x 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 (노드 당)
최대 2x 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 또는  
2x 인텔® 제온® CPU Max 프로세서

GPU 지원 미지원 4x 인텔 데이터센터 GPU Max Series

메모리 최대 16x TruDDR5 RDIMMs 최대 16x TruDDR5 RDIMMs

드라이브 베이
최대 4x 7mm 또는 2x 15mm U.2/SATA,
1 x liquid cooled M.2 NVMe SSD, 부팅 드라이브와  
스토리지 기능을 모두 제공

최대 4x 7mm 또는 2x 15mm U.2/SATA,  
1 x liquid cooled M.2 NVMe SSD, 부팅 드라이브와  
스토리지 기능을 모두 제공

확장 슬롯 2x x16 PCIe 5세대 LP 슬롯 2x x16 PCIe 5세대 LP 슬롯

제품 설명서

테크니컬 컴퓨팅, 그리드 배포, 분석 워크로드, 대규모 클라우드 및 가상화 인프라를 포함하여  
컴퓨팅 집약적인 작업을 수행하기 위한 강력한 플랫폼을 제공합니다.
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제품 명 ThinkSystem  
SD665 V3

ThinkSystem  
SD665-N V3

폼 팩터 Full-wide 1U 트레이 (트레이 당 2노드) Full-wide 1U 트레이 (트레이당 1x 노드 + GPU)

프로세서 최대 2x 4세대 AMD EPYC™ 프로세서 400W 최대 2x 4세대 AMD EPYC™ 프로세서

GPU 지원 미지원 가속 지원을 위한 NVLink지원
4x NVIDIA HGX™ H100 GPU

메모리 최대 24x 128GB TruDDR5 RDIMM 슬롯 최대 24x TruDDR5 RDIMMs

드라이브 베이 최대 4x SSD/NVMe U.2; 1x M.2 로컬 스토리지 최대 2x 2.5” NVMe SSD (7mm) 또는 1x 2.5” NVMe 
SSD (15mm)

확장 슬롯 2x x16 PCIe 5세대 LP 슬롯
2x x16 PCIe 5세대 LP 슬롯, 
NVIDIA 커넥트 X-7 4-chip VPI PCIe 5세대  
Mezz Board 또는 GPU direct I/O

제품 설명서
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제품 명 ThinkSystem  
SD650 V2

ThinkSystem  
SD650-N V2

폼 팩터 Full-wide 1U 트레이 (트레이 당 2노드) Full-wide 1U 트레이 (트레이당 1x 노드 + GPU)

프로세서 최대 2x 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 최대 2x 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서

GPU 지원 미지원 4x NVIDIA HGX A100 GPU (4-GPU NVLink 구성)

메모리 최대 2TB - 16x 128GB 3200MHz TruDDR4 DIMMs
최대 2.0TB using 16x 128GB 3200MHz TruDDR4 
RDIMMs

드라이브 베이
2x 2.5” SATA SSD (7mm) 또는 
1x 2.5” NVMe SSD (15mm) 
OS 부팅 지원하는 최대 2x M.2 SATA SSD

2x 2.5” slim SATA / NVMe U.2 SSD 
그리고 2x M.2 SATA SSD 
SW RAID와 인텔 드라이브 전용  인텔 VROC

확장 슬롯 최대 2x PCIe 4세대 x16 LP슬롯
(노드 당) 또는 인텔 Omni Path를 위한 HDR 인피니밴드 최대 2x x16 PCIe 4세대 LP슬롯 (트레이당)

제품 설명서
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ThinkSystem  
SD530

2U 랙 (4x 컴퓨팅 노드)

최대 2x 2세대 인텔® 제온® 플래티넘 프로세서

1개 또는 2개 GPU 카드 지원

최대 2TB - 16x 128GB 3DS RDIMMs; 
2933MHz TruDDR4

최대 6x 핫-스왑 2.5” SAS/SATA HDD/SSD;  
최대 4x 핫-스왑 2.5” NVMe SSD

1x shuttle per D2 enclosure: 
x8 PCIe Shuttle with 8x PCIe 3.0 x8 슬롯 지원 
또는 x16 PCIe Shuttle with 4x PCIe 3.0 x16 슬롯 지원

제품 명 ThinkSystem  
SD630 V2

폼 팩터 2U 랙 (4x 컴퓨팅 노드)

프로세서 최대 2x 3세대 인텔® 제온® 프로세서  
스케일러블 패밀리 CPU, 최대 250W

GPU 지원 미지원

메모리 최대 1TB - 16x 64GB 3200MHz TruDDR4 DIMMs  
(노드 당)

드라이브 베이
2x 7mm 2.5” 또는 1x 15mm 2.5” 핫-스왑 드라이브, 
지원 SATA 또는 NVMe SSD; SW RAID; 인텔 VROC 
NVMe RAID-0 또는 RAID-1; 2x M.2 SATA SSD 

확장 슬롯 1x PCIe 4세대 x16 LP 슬롯

제품 설명서
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레노버 ThinkSystem SD665 V3 와 SD665-N V3는 최신 제 4세대 AMD EPYC 프로세서와  
레노버의 시장 선도적인 수냉식 쿨링 솔루션을 결합하여, 극도로 밀도가 높은 패키지에서 극한의  
성능을 제공합니다.

다이렉트 워터 쿨링은 레노버의 넵튠 수냉식 기술 제품군의 일부로 에너지 효율성과 성능을 향상시킵니다.
레노버 넵튠의 접근 방식은 액체 냉각을 사용하여 열 출력이 높은 시스템의 열을 방출합니다.  
이 방식은 Energy Aware Run time 환경과 결합되어 데이터 센터를 최대 40% 더 효율적으로  
운영하는 동시에 성능을 유지하고 데이터 센터 설치 공간을 밀도 있게 유지할 수 있습니다.

다이렉트 워터 쿨링을 통해 레노버는 고성능 컴퓨팅 및 클라우드, 그리드, 분석 등 밀도가 높은  
컴퓨팅 성능이 필요한 다른 작업 부하에서 컴퓨팅 집적도, 성능 및 냉각 효율성을 향상시킵니다.
다이렉트 워터 쿨링은 서버 내 CPU, DIMM 및 기타 고열 생성 부품과 접촉하는 냉각 판을 통해 냉각수를  
직접 순환시켜 달성됩니다.

다이렉트 워터 쿨링의 주요 장점 중 하나는 물이 공기보다 훨씬 효과적으로 열을 전도할 수 있기 때문에  
물이 비교적 따뜻해도 매우 효과적일 수 있다는 것입니다.
서버 구성에 따라 최대 100%*의 열이 물 냉각에 의해 제거될 수 있으며, 나머지는 데이터센터  
공조시스템으로 쉽게 관리할 수 있습니다.
물의 허용 유입 온도가 50°C(122°F) 만큼 높기 때문에 대부분의 경우 주변 공기와 냉각수를 사용하여  
물을 냉각할 수 있으며 열교환기가 필요하지 않습니다.

*환경에 따라 다를 수 있습니다.(예 : 수온)
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ThinkSystem 엣지 서버

제품 명 ThinkSystem 
SE450

폼 팩터 2U

프로세서 1x 3세대 인텔® 제온® 플래티넘 프로세서,  
최대 36코어

GPU 지원 최대 4x single-width 또는 2x double-width GPU

메모리 최대 10 x DIMM 슬롯

드라이브 베이
최대 6x 2.5-inch 7mm 드라이브; 
최대 6x NVMe 드라이브 서포트; 
2x M.2 boot 드라이브 (RAID 1)

확장 슬롯 최대 4x PCIe 4.0 슬롯, 1x OCP 3.0 슬롯

제품 설명서

ThinkSystem 
SE350

1U

1-소켓 인텔® 제온® D-2100 100W, 최대 16코어

1x NVIDIA® T4 GPU 또는I 인플루언서

최대 4 x DIMM 슬롯

M.2 2280 SATA boot 드라이브 또는 M.2 22110 
NVMe data 스토리지 drive

1x PCIe 3.0 x16 75W 또는 4x M.2 22110

더 많은 Edge 솔루션에 대해 알고 싶으시면  https://www.lenovo.com/theedge로 방문하세요.
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Sub-Series DM Hybrid Systems

모델 DM7100H DM5000H DM3000H

타겟 워크로드 하이브리드 클라우드, 인공 지능, 빅 데이
터 분석, 엔지니어링, 디자인

인공 지능 데이터 분석 산업용 애플리케
이션 엔지니어링, 디자인 

가상화 Microsoft 솔루션 백업 & 
리커버리 파일 서비스

HA 페어당 최대 드라이브
(HDD/SSD)

720 144 144

HA 페어 당 
최대 물리적 용량 

11.2PB 1.9PB 2.3PB

확장 지원 DM240S, DM120S, DM600S

프로토콜 지원 FC, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB, S3

DM시리즈 
하이브리드 소프트웨어

DM 시리즈 소프트웨어 번들은 주요 데이터 관리, 저장 효율성, 데이터 보호, 고성능 및 인스턴트 클로닝,  
Anti-RansomWare, 데이터 복제, 응용 프로그램 인식형 백업 및 복구, 데이터 보존과 같은 고급 기능을 제공하는 제품 세트를 포함

제품 설명서

ThinkSystem 스토리지 솔루션
레노버는 지속적으로 증가하는 비즈니스 요구사항을 해결하고, 수립된 기존 예산에 부합하며, 필요할 때  
즉각적으로 데이터가 준비되도록 보장하는 광범위한 엔터프라이즈급 스토리지 솔루션을 제공합니다.
ThinkSystem 스토리지 솔루션은 사용자에게 친숙한 인터페이스를 제공함과 동시에 데이터 압축,  
중복제거, 씬 프로비저닝 및 데이터 암호화와 같은 주요 데이터 효율성 증대를 위한 기능을 제공합니다.

온보드 방식의 암호화, 다중 사용자 인증, 동기식 데이터 복제와 같은 데이터 관리 기능으로 귀하의  
비즈니스를 안전하게 보호 할 수 있습니다.

ThinkSystem DM 시리즈
ThinkSystem DM시리즈 All-Flash 및 하이브리드 플래시 포트폴리오는 클라우드, 가상화 및 AI를 완벽
하게 구현할 수 있는 스토리지 솔루션입니다. 단일 시스템으로 통합된 SAN 및 NAS를 통해 데이터를  
최적화, 가속화 및 통합을 제공하고, on-Box Anti-RansomWare 기능을 통해 안전하게 데이터를  
관리할 수 있도록 합니다.

개요

이점

세상은 그 어느 때보다 연결되어 있으며 대부분의 데이터는 현재 데이터 센터 외부에서 생성되고 있습니다.  
레노버는 IoT 전략을 정의하고 필요한 곳에 컴퓨팅 기능을 제공함으로써 작업 속도를 높일 수 있도록  
지원합니다. 또한 고성능 GPU와 맞춤형 솔루션을 통해 더 빠른 처리를 할수 있도록 AI 워크로드를 Edge로 
가져옵니다.

레노버의 엣지 서버는 물리적 변조 방지, 보안이 강화된 BIOS 및 데이터 암호화 등을 통해 보안 침해 조건을  
견딜 수 있는 기능을 포함하는 ThinkShield 보호 기능으로 견고하고 안전합니다.  
소형 IoT 장치에서 대형 멀티 GPU 시스템에 이르기까지 다양한 기능을 통해 고객이 필요한 것이 무엇이든  
적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
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Sub-Series DM All-Flash Systems 

모델 DM7100F DM5100F
DM5100F SAN

DM5000F
DM5000F SAN

타겟 워크로드

광범위한 엔터프라이즈 워크로드, 빅 데이터 
포함 분석, 인공 지능, 엔지니어링,  
디자인, 하이브리드 클라우드, I/O 집약적  
애플리케이션을 위한 스토리지

광범위한 엔터프라이즈 워크로드, 빅 데이터 
포함 분석, 인공 지능, 엔지니어링,  
디자인, 산업용 애플리케이션, I/O 집약적 
애플리케이션을 위한 스토리지

광범위한 엔터프라이즈 워크로드, 빅 데이터 
포함 분석, 인공 지능, 엔지니어링,  
디자인, 산업용 애플리케이션, I/O 집약적 
애플리케이션을 위한 스토리지

HA 페어 당 
최대 드라이브(SSD)

480 (48 NVMe + 432 SAS) 48 NVMe 144

HA 페어 당 
최대 물리적 용량 

7.37PB 737.28TB 2.2PB

확장 지원 DM240S, DM240N DM240N DM240S

프로토콜 지원 FC, iSCSI, NFS, pNFS, SMB, 
NVMe/ FC, S3

SAN Only : FC, iSCSI, NVMe/ 
FC | Unified : FC, iSCSI, NFS, 
pNFS, SMB, NVMe/ FC, S3

SAN Only : FC, iSCSI | Unified  
FC, iSCSI, NFS, pNFS, SMB, S3 

DM시리즈 소프트웨어
DM 시리즈 소프트웨어 번들은 주요 데이터 관리, 저장 효율성, 데이터 보호, 고성능 및 인스턴트 클로닝,  
Anti-RansomWare, 데이터 복제, 응용 프로그램 인식형 백업 및 복구, 데이터 보존과 같은  
고급 기능을 제공하는 제품 세트를 포함

제품 설명서
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Sub-Series DE Hybrid Systems

모델 DE6400H DE6600H DE6000H

타겟 워크로드

광범위한 엔터프라이즈 워크로드, 빅 데이터 포함 
분석, 감시 카메라 비디오, 테크니컬 컴퓨팅, 백업 
그리고 리커버리, I/O 집약적 애플리케이션을 위한 
또 다른 스토리지

HPC, 광범위한 엔터프라이즈 워크로드,  
빅 데이터 포함 분석, 감시 카메라 비디오, 테크니컬 
컴퓨팅, 백업 그리고 리커버리, I/O 집약적  
애플리케이션을 위한 또 다른 스토리지

HPC, 광범위한 엔터프라이즈 워크로드, 빅 데이터 
포함 분석, 감시 카메라 비디오, 테크니컬 컴퓨팅, 
백업 리커버리, I/O 집약적 애플리케이션을 위한  
또 다른 스토리지

Max 드라이브 
(HDD/SSD)

최대 264 드라이브 (24 NVMe in 
컨트롤러 인클로저 지원 + 240 NLSAS HDD)

최대 444 드라이브 (24 NVMe in 컨트롤러  
인클로저 지원 + 420 NLSAS HDD)

480/120

최대 물리적 용량 4.68PB 7.92PB 8.4PB

확장 지원 최대 4 DE240S, DE120S, DE600S 최대 4 DE240S, DE120S, DE600S
최대 7 DE240S, DE120S
최대 3 DE600S

프로토콜 지원 FC, iSCSI, iSER/IB, NVMe/FC, NVMe/IB, 
NVMe/RoCE, 그리고 SRP/IB

FC, iSCSI, iSER/IB, NVMe/FC, NVMe/IB, 
NVMe/RoCE, 그리고 SRP/IB

FC, iSCSI, SAS

DE시리즈 (선택사양) 
소프트웨어

스냅샷, 드라이브 암호화
비동기 미러링

스냅샷, 드라이브 암호화 
비동기 미러링

드라이브 암호화, 스냅샷 업그레이드, 
비동기 미러링, 동기식 미러링 
(DE6000H 그리고 DE4000H 만 해당)

제품 설명서

ThinkSystem DE 시리즈
ThinkSystem DE시리즈 All-Flash 및 하이브리드 플래시 포트폴리오는 가장 중요한 데이터  
요구사항을 처리할 수 있는 초저지연 고성능을 제공하는 경제적인 스토리지 솔루션 입니다.
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Sub-Series DE Hybrid Systems

모델 DE4000H DE2000H

타겟 워크로드
빅 데이터 및 분석, 비디오 감시, 기술 컴퓨팅, 백업 및 복구, 
기타 스토리지 I/O 집약적 애플리케이션을 포함한 광범위한 
엔터프라이즈 워크로드에 완벽하게 적합

빅 데이터 및 분석, 비디오 감시, 테크니컬 컴퓨팅, 백업 및 복구, 
기타 스토리지 I/O 집약적 애플리케이션을 포함하여 다양한 
워크로드를 실행하는 소규모 사무실 및 대기업의  
원격/지사 사무실

Max 드라이브 (HDD/SSD) 192/120 96/96

Maximum Raw Capacity 3.38PB 1.47PB

확장 지원 최대 7 DE120S
최대 3 DE600S, DE240S

최대 3 DE240S, DE120S

프로토콜 지원 FC, iSCSI, SAS

DE시리즈 (선택사양) 소프
트웨어

드라이브 암호화, 스냅샷 업그레이드, 비동기 미러링, 동기식 미러링 
(DE6000H, DE4000H 만 해당)

제품 설명서
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Sub-Series DE All-Flash Systems

모델 DE6400F DE6600F DE6000F DE4000F

타겟 워크로드

광범위한 엔터프라이즈 워크로드, 
빅 데이터 포함 그리고 분석,  
감시 카메라 비디오, 테크니컬  
컴퓨팅, 백업 그리고 리커버리,  
I/O 집약적 애플리케이션을 위한  
또 다른 스토리지

광범위한 엔터프라이즈 워크로드, 
빅 데이터 포함 그리고 분석,  
감시 카메라 비디오, 테크니컬  
컴퓨팅, 백업 그리고 리커버리,  
I/O 집약적 애플리케이션을 위한  
또 다른 스토리지

엔터프라이즈 워크로드, 빅 데이터 
포함 그리고 분석, 테크니컬 컴퓨팅, 
I/O 집약적 애플리케이션을 위한 
또 다른 스토리지

엔터프라이즈 워크로드, 빅 데이터 
포함 그리고 분석, 테크니컬 컴퓨팅, 
I/O 집약적 애플리케이션을 위한 
또 다른 스토리지

Max 드라이브 
(HDD/SSD)

120  
(24 NVMe + 96 SAS SSD)

120  
(24 NVMe + 96 SAS SSD)

120 96

Maximum Raw 
Capacity

1841.5TB 1841.5TB 1.84PB 1.44PB

확장 지원 최대 4 DE240S 최대 4 DE240S 최대 4 DE240S 최대 3 DE240S

프로토콜 지원
FC, iSCSI, iSER/IB, NVMe/FC, 
NVMe/IB, NVMe/RoCE,  
SRP/IB

FC, iSCSI, iSER/IB, NVMe/FC, 
NVMe/IB, NVMe/RoCE,  
SRP/IB

FC, iSCSI, SAS

DE시리즈 (선택사양) 
소프트웨어

스냅샷, 드라이브 암호화
비동기 미러링

스냅샷, 드라이브 암호화
비동기 미러링 스냅샷, 비동기 미러링, 동기식 미러링, 드라이브 암호화

제품 설명서
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레노버 FIBRE CHANNEL 
SWITCH 솔루션

서버 및 스토리지를 연결하여 사용하는 고객에게 역동적인 비즈니스 요구사항을 해결할 수 있는 완벽하고  
혁신적이며 경제적인 엔드-투-엔드 스토리지 네트워킹 솔루션을 제공합니다.
통합 대시보드와 사용이 간편한 GUI를 통해  복잡성을 제거하며, 네트워크를 간편하게 관리할 수 있습니다.

모델
ThinkSystem DB730S

타겟 워크로드
Perfect 또는 the most 디멘딩
or Flash 그리고 NVMe 스토리지
워크로드 고용량 엔터프라이즈 환경

포트 96x 64G SFP+ 포트, 
plus 16x 2x64G SFP-DD 포트

Power Supply
이중 핫-스왑 전원 공급 장치 with 
integral cooling fans 그리고  
status LED

제품 설명서

ThinkSystem DB720S

Perfect 또는 Flash,
NVMe 스토리지 워크로드
in midsize 엔터프라이즈 환경

64x 64Gb SFP+ 포트

이중 핫-스왑 전원 공급 장치

ThinkSystem DB630S

Perfect 또는 the most 디멘딩
of Flash NVMe 스토리지
워크로드 in midsize to 고용량
엔터프라이즈 환경

96x 32Gb SFP+ 포트
8x 128Gb QSFP+ 포트

이중 핫-스왑 전원 공급 장치

ThinkSystem DB610S

가상화 환경, NVMe 스토리지  
워크로드, 중규모 엔터프라이즈 
환경.

24x 32Gb SFP+ 포트

단일 전원 공급장치

모델

타겟 워크로드

포트

Power Supply

제품 설명서

ThinkSystem DB620S

가상화 환경, 하이퍼 스케일 환경,  
프라이빗 클라우드 스토리지 환경, 
급성장하는 플래시 기반의  
스토리지 환경.

48x 32Gb SFP+ 포트
4x 128Gb QSFP+ 포트

이중 핫-스왑 전원 공급 장치
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Components 레노버 D12XX시리즈 D1212/D12244) 레노버 High–Density D3284 레노버 High-Density D4390

타겟 워크로드

빅 데이터, 비즈니스 분석, 감시 카메라 비디오, 
미디어 스트리밍, 프라이빗 클라우드, 파일, 
Print Serving, E-mail, 협업, 데이터 베이스, 
SAP HANA, 소프트웨어-defined 스토리지, 
Windows 스토리지 공간

빅 데이터, 비즈니스 분석, 감시 카메라 비디오,  
프라이빗, 하이브리드 클라우드, 파일,  
Print Serving, 백업, 아카이빙, 소프트웨어-de-
fined 스토리지, Windows 스토리지 공간

HPC 시뮬레이션, 오브젝트 스토리지, Tier 3  
클라우드 데이터 공급자, 비디오 스트리밍, 글로벌 
파일 sharing, 빅 데이터, 분석, 감시 카메라 비디오, 
프라이빗, 하이브리드 클라우드,  
백업, 아카이빙.

폼 팩터 2U 5U 4U

드라이브 베이

D1212 : 12 LFF 핫-스왑 드라이브 베이; 
최대 8x D1212 인클로저 can be daisy 
chained on a 서포트 RAID 어댑터 또는 
HBA 또는 total of 최대 96 LFF 드라이브.
D1224 : 24 SFF 핫-스왑 드라이브 베이; 최대 
8x D1224 인클로저 can be daisy chained 
on a 서포트 RAID 어댑터 또는 HBA 또는 
total of 최대 192 SFF 드라이브.
Intermix of SFF, LFF 인클로저 서포트.

84 LFF 핫-스왑 드라이브 베이 in two drawers. 
Each drawer has three drive rows,  
each row has 14 드라이브. 최대 4x D3284 
인클로저 can be daisy chained on a 서포트  
어댑터 또는 total of 최대 336 LFF 드라이브.

90x 핫-스왑 SAS HDD/SSD 드라이브  
(12 SAS SSD 드라이브 서포트 per enclosure) :

• 최대 18TB 7,200rpm NL-SAS HDD

• 최대 800GB SSD (2.5” drive in 3.5” 트레이)

스토리지 Capacity

D1212 : 최대 1.92 PB  
(96x 20 TB LFF NL SAS HDD) 
D1224 : 최대 1.47 PB  
(192x 7.68 TB SFF SAS SSD

최대 6.7PB (336x 20TB DDIC SAS 
HDD)

최대 1.6PB – 7,200rpm NL SAS HDD
최대 9.6TB – SAS SSD

제품 설명서 

DIRECT ATTACH 스토리지 솔루션
소프트웨어 정의 솔루션 및 비정형 데이터 처리를 위한 대용량 스토리지 솔루션

레노버 DAS 포트폴리오는 디지털 미디어, 빅데이터, HPC 및 비디오 보안 감시와 같은 대용량 애플리케이션을 
위한 고밀도 스토리지를  경제적인 가격으로 제공합니다. DAS 포트폴리오는  극한의 성능과 무한에 가까운 
확장성을 제공하므로 지속적으로 증가하는 비정형 데이터 시장의 요구사항을  쉽게 충족할 수 있습니다.



Features  IBM TS22XX 테이프 드라이브 TS2900 테이프 Autoloader

타겟 워크로드 백업 그리고 archive

Available 모델
• LTO Ultrium 9 
• LTO Ultrium 8
• LTO Ultrium 7

• LTO Ultrium 9 
• LTO Ultrium 8
• LTO Ultrium 7

드라이브 갯수 1 1

카트리지 슬롯 갯수 1 9

카트리지 용량
LTO 9 : 18TB (평균); 최대 45TB 압축 (with 2.5:1 압축 비)
LTO 8 : 12TB (평균); 최대 30TB 압축 (with 2.5:1 압축 비)
LTO 7 : 6TB (평균); 최대 15TB 압축 (with 2.5:1 압축 비)

Total 백업 capacity 카트리지에 따라 상이
LTO 9 : 최대 162TB / 최대 405TB*
LTO 8 : 최대 108TB / 최대 270TB*
LTO 7 : 최대 54TB / 최대 135TB*

Data transfer rate
LTO 9 : 최대 400MB/s (평균); 최대 750 MB/s 압축 (with 2.5:1 압축 비)
LTO 8 : 최대 360MB/s (평균); 최대 750 MB/s 압축 (with 2.5:1 압축 비)
LTO 7 : 최대 300MB/s (평균); 최대 750 MB/s 압축 (with 2.5:1 압축 비)

제품 설명서
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테이프 아카이브 솔루션
장기간 데이터보존을 위한 비용 효율적인 테이프 아카이브 솔루션

IBM 테이프시리즈는 LTO 테이프 미디어를 사용합니다. 에너지와 공간을 적게 사용하고 무한 확장 가능하며 
최대 30년의 미디어 수명을 제공하는 테이프 저장장치는 시스템 백업, 재해 복구 또는 아카이브와 같은  
장기적인 데이터를 저장하는 데 이상적인 선택입니다.

Features  IBM TS4300 테이프 라이브러리

타겟 워크로드 오픈 시스템 가용성과 함께 엔터프라이즈 테이프 자동화 및 신뢰성을 제공합니다. 고밀도, 높은 확장성 및 쉬운 관리가 가능한 
이 솔루션은 데이터 센터 공간 및 유틸리티 관련 비용을 줄이면서 데이터를 장기간 안전하게 저장할 수 있도록 설계되었습니다.

가능한 모델 TS4300 테이프 Library 베이스 모델 6741A1F
TS4300 테이프 Library Expansion 모델 6741A3F

폼 팩터
베이스 모듈 : 3U 랙-마운트 또는 Standalone. 
Expansion 모듈 : 3U 랙-마운트; 최대 6 expansion 모듈.
7-모듈 library : 21U 랙-마운트.

드라이브 갯수 Per 모듈 : 최대 1x full-high 그리고 1x half-high 테이프 드라이브, 또는 최대 3x half-high 테이프 드라이브.
Per 7-모듈 library : From 최대 7x full-high 그리고 7x half-high 테이프 드라이브 to 최대 21x half-high 테이프 드라이브.

카트리지 슬롯 갯수 Per 모듈 : 40.
Per 7-모듈 library : 280.

카트리지 용량
LTO 9 : 18TB (평균), 최대 45TB 압축 (with 2.5 : 1 압축비)
LTO 8 : 12 TB (평균); 최대 30TB 압축 (with 2.5 : 1 압축 비)
LTO 7 : 6 TB (평균); 최대 15TB 압축 (with 2.5 : 1 압축 비)

총 백업 용량

Per 모듈 :
LTO 9 (L9) : 최대 680TB 
LTO 8 : 최대 480TB
LTO 7 : 최대 240TB
Per 7-모듈 library :
LTO 9 (L9) : 최대 5.00PB
LTO 8 : 최대 3.36PB
LTO 7 : 최대 1.68PB

기본 데이터 전송 속도
LTO 9 FH : 최대 400MB/s (평균); 최대 750 MB/s 압축 (with 2.5 : 1 압축 비)
LTO 8 : 최대 360MB/s (평균); 최대 750 MB/s 압축 (with 2.5 : 1 압축 비)
LTO 7 : 최대 300MB/s (평균); 최대 750 MB/s 압축 (with 2.5 : 1 압축 비)

제품 설명서

* With 2.5:1 압축 비
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OEM 솔루션
레노버 OEM 솔루션은 다양한 지원을 하고 있습니다. 고객사의 솔루션을 지원하는 OEM 브랜딩과  
On-demand 솔루션 어플라이언스 제품도 준비되어 있습니다. 
제품 표준을 충족하는 글로벌 지원, 혁신적인 기술, 저렴한 비용으로 제공되는 유연한 프로그램을  
경험하실 수 있습니다.

온 디멘드 솔루션 오퍼링
레노버는 독특한 온 디멘드 프로그램을 통해 여러 ISV와 파트너십을 맺어 다음과 같은 솔루션을 제공합니다.  
보안 및 비디오 감시, 하이퍼컨버지드 인프라(HCI), 데이터 보호 및 백업/복구에 대한 완벽한 솔루션과  
온 프레미스 및 하이브리드 클라우드 인프라에서 컨테이너화된 애플리케이션을 배포 및 관리할 수 있는  
솔루션들을 제공합니다.

TEAM UP WITH AN INDUSTRY-LEADING   
귀사의 솔루션과 함께 하는 OEM 솔루션
표준 IT 기술을 기반으로 한 제품을 보유하고 있다면, 산업 분야의 선두주자와 파트너십을 맺어 가치를 높이고  
시장 진입 문제를 해결할 수 있습니다. 레노버의 혁신 제품을 활용 하십시오. 레노버의 서비스, 자원 및 역량을  
활용하여 여러분의 솔루션을 신속하고 효율적으로 시장에 출시 하십시오.  
당사는 비즈니스 모델에 맞는 금융 솔루션과 함께 제품 컨셉부터 출시 및 수명 주기까지 관리할 수 있는  
경쟁력 있는 OEM 리소스를 제공합니다. 레노버는 IT 컴퓨팅 플랫폼 및 솔루션의 글로벌 공급 업체로,  
업계에서 가장 신뢰성 있는 x86 서버와 역사상 가장 많이 판매된 노트북 브랜드를 보유하고 있습니다.  
우리는 160개 이상의 시장에 2000개 이상의 공급 업체와 함께 2천만 대 이상의 서버를 출하하고 있습니다.
레노버 OEM 솔루션은 레노버 기술, 서비스, 지원 및 견고한 글로벌 입지 위에 구축된 제품 및 솔루션을  
전 세계에서 제공하는 최대 규모의 브랜드와 함께 각 산업 분야에서 협력하고 있습니다.

Edge 솔루션의 더 많은 정보를 원하시면 지금 방문하세요!
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OEM 솔루션의 독특한 역량은 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 포장, 문서 및 브랜드 없는 제품의 맞춤  
제작을 제공합니다. 우수한 세계적인 지원 체계는 고객 경험 모델을 충족하고 뛰어넘을 수 있도록  
맞춤형 지원을 제공합니다. 또한, 컨셉 증명 지원, 지속적인 개발 유닛 프로그램 및 제품 기술 수정 및  
기능 변경 등을 통해, 레노버는 고객의 다음 제품 출시 준비를 함께 지원합니다.

신뢰할 수 있는 OEM 파트너 레노버와 함께 하세요.

인더스트리 리딩 솔루션 빌트 온  
레노버 하드웨어 그리고 서비스
Geocomputing Group의 “RiVA 가상 워크스테이션 개인 클라우드 랙” 은 석유 및 가스 산업에서  
지질 과학자들이 사용하는 고성능 워크스테이션을 대체합니다. 이 플랫폼은 지질 과학자들이 매일  
작업하는 대규모 워크플로우를 저장, 처리, 시각화합니다.  
RiVA는 Windows 또는 Linux 응용 프로그램을 고성능 하드웨어에서 실행하여 뛰어난 성능, 유연성 및  
신뢰성을 제공할 뿐만 아니라, 사용자가 지질 과학 IP의 물리적 및 논리적 보안 및 데이터 센터 급 업타임과  
성능 개선을 경험할 수 있도록 합니다. 또한, RiVA는 쉽게 확장 가능하며 일반적으로 다운 타임이나  
데이터 손실 없이 수리할 수 있으며, 석유 기술 워크플로우 예산 작업을 용이하게 합니다.
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SCALE 컴퓨팅 : HC3 어플라이언스

DIAMANTI : SR630 어플라이언스

Scale 컴퓨팅과 레노버의 HC3 하이퍼컨버지드 인프라스트럭처 솔루션은 소규모 및 중소기업이  
매우 매력적인 가격으로 엔터프라이즈 신뢰성과 성능을 갖춘 인프라스트럭처 솔루션을  
얻을 수 있도록 합니다.  
Scale HC3는 통합 스토리지, 서버, 백업/복구 및 가상화 소프트웨어를 모두 갖춘 올인원 어플라이언스  
시스템으로, 유연한 확장 및 편리한 관리와 자가 치유 기능이 있으며, 약 1시간 내에 배포할 수 있습니다.  
주요 사용 사례는 기존 가상화 인프라 업데이트, VDI, 하이브리드 클라우드, 디지털 전환 이니셔티브  
(예: IoT) 및 ROBO를 포함합니다.

컨테이너는 마이크로서비스를 사용하여 클라우드 네이티브 애플리케이션을 개발할 수 있는  
최신 애플리케이션 기술입니다. 그러나 컨테이너는 규정 준수에 따라 가장 편리하고 적합한 곳,  
즉 온프레미스, 퍼블릭, 프라이빗 또는 하이브리드 클라우드에 배포되거나 이관되어야 합니다.
Diamanti SR630은 고성능 컴퓨팅, 플러그 앤 플레이 네트워킹, 영속적 스토리지를 통합한 일체형  
Kubernetes 어플라이언스입니다. 이 솔루션은 데이터 센터 풋프린트 요구사항, 복잡성 및 전반적인  
TCO를 감소시킬 수 있습니다. 
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소프트웨어 정의 인프라스트럭처

레노버는 소프트웨어 정의 데이터 센터를 구성하는 단순한 하이퍼 컨버지드 시스템부터 복잡한 클라우드  
솔루션까지 고객의 필요성에 맞는 다양한 솔루션을 제공합니다. 
검증된 ThinkAgile 은 기존의 복잡하고 비싼 전통적인 사일로 방식의 IT 환경을 고객의 요구에 맞게 쉽게 
적용하고, 변화할 수 있도록 소프트웨어 정의 방식의 제품을 제공합니다.  
사전 테스트 되고, 미리 만들어진, 통합된 제품들을 통해서 고객의 어플리케이션을 쉽게 배포 관리 할 수  
있으며 이를 통해 더 빠른 데이터 센터 운영이 가능하도록 합니다. 모든 ThinkAgile 솔루션은  
다양한 소프트웨어 솔루션과 Lenovo XClarity의 통합이 되어 쉽고 편리한 운영이 가능하도록 합니다. 

무엇보다도, ThinkAgile Advantage는 레노버 하이퍼컨버지드 ThinkAgile 제품 및 솔루션을 
최대한 활용할 수 있도록 엔드-투-엔드 데이터 센터 서비스를 제공합니다.

주 7일 24시간 원활한 데이터 센터 운영을 유지하는 데 도움이 되도록 하드웨어, 소프트웨어 및 고급  
문제 해결에 숙련된 레벨 2 기술자에게 직접 액세스할 수 있는 원격 단일 서비스를 지원합니다. 

또한, 레노버 고급 기술자가 현장 방문하여 하드웨어 및 소프트웨어 설치/구성 및 장애도 지원하며,  
3년에서 5년을 선택할 수 있습니다. 
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레노버 모델  ThinkAgile SXM4400  ThinkAgile SXM4400 ThinkAgile SXM6400 

폼 팩터 그리고 Nodes 25U, 4 to 8노드 42U 또는 customer provided 
랙, 4 to 16노드 42U, 16노드

Components
1x ThinkSystem SR630 매니지먼트 노드
최대 16x ThinkSystem SR650 하이퍼컨버지드 노드, 하이브리드 또는 all Flash
2x Mellanox SN2410 25GbE 네트워크 스위치

소프트웨어 Microsoft Windows 서버 2019 with Hyper-V, Microsoft 스토리지 공간 Direct, Microsoft Azure Stack 
Hub, Lenovo XClarity Administrator Pro.

타겟 워크로드

Virtualized 워크로드 
DevOps - Dev/Test/QA
SQL as a service
엔터프라이즈  백업
IOT
빅데이터/분석
Containers

제품 설명서

ThinkAgile MX시리즈
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Microsoft Azure Stack을 위한  
ThinkAgile SXM 

ThinkAgile SXM 제품

레노버 ThinkAgile SX는 사전 정의된 배치하기 쉬운 통합된 랙 수준의 Microsoft Azure Stack Hub를 
위한 솔루션입니다. SX를 통해서 손쉽게 하이브리드 클라우드를 구축할 수 있으며, 고객의 가치 실현 시간과 
총소유 비용을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 또한 업계 최고의 레노버 데이터 센터 인프라와 Microsoft의 
Azure Stack Hub를 통해 Microsoft의 퍼블릭 클라우드인 Azure 서비스를 온프레미스로 확장할 수  
있습니다.  

ThinkAgile SXM은 랙 캐비닛에 완전히 통합된 형태로 제공되는 Microsoft Azure Stack Hub  
솔루션입니다. 기존 인프라에 쉽게 통합되도록 설계되어 가치 창출 시간을 단축하고 인프라 유지  
관리 비용을 줄이면서 Microsoft Azure 기술을 온 프레미스로 확장할 수 있습니다.

레노버의 하이퍼컨버지드 솔루션은 가상화 및 소프트웨어 정의 스토리지를 활용하여 기존 코어 스토리지,  
컴퓨팅 및 네트워킹 기능을 확장형 클러스터로 배포되는 단일 리소스 풀로 만들어 줍니다.

ThinkAgile MX는 Azure Stack  HCI로, 퍼블릭 클라우드 Azure에서 서비스로 제공되는  
Microsoft의 HCI 호스트 운영 체제이며 최신 보안, 성능 및 기능 업데이트를 제공합니다.

Azure Stack  HCI는 Microsoft Windows 서버 소프트웨어 정의 프로그램을 기반으로 하며  
인증된 스토리지 스페이스 다이렉트(S2D) 솔루션을 제공합니다. 레노버 ThinkAgile MX 제품의   
어플라이언스 및 인증된 노드는 제온 확장형 3세대 프로세서를 갖춘 인텔 Whitley 플랫폼과 같은  
최신 인텔 기술로 성능 및 기능이 향상 되었으며, 이 새로운 호스트 OS에 포함된 스토리지 스페이스  
다이렉트 기술을 업계 최고의 레노버 서버와 결합하여 인프라 솔루션 구축을 위한 HCI 빌딩 블록을  
제공합니다. 레노버 ThinkAgile MX 어플라이언스는 Microsoft Azure Stack HCI 통합 시스템이며, 
ThinkAgile MX 인증 노드는 Microsoft Azure Stack  HCI 검증된 노드입니다.

ThinkAgile MX 시리즈는 인증된 하드웨어드로 구성 되고 어플라이언스로 쉽게 주문할 수 있으며  
Windows 관리 센터(WAC)를 통해 쉽게 배포/업데이트가 가능합니다.이와 같은 이점을 통해 기업은  
솔루션을 빠르고 쉽게 배포할 수 있습니다.

ThinkAgile MX 어플라이언스 모델에는 미리 설치된 Azure Stack HCI 운영 체제만 포함되며  
무제한 게스트 OS 가상머신이 필요한 경우 Windows 서버 2019 데이터 센터 라이센스를  
구매할 수 있는 옵션과 함께 레노버 클라우드 마켓플레이스와 같은 CSP를 통해 활성화해야 합니다.  
반면 ThinkAgile MX 인증 노드는 선택적으로 Windows 서버 2019 Dataceter를 미리  
설치할 수 있습니다.

ThinkAgile MX 시리즈는 엣지 워크로드를 위한 MX102x 모델을 제공하며 다음을 포함합니다.

•  완전히 검증되고 통합된 하드웨어 및 펌웨어
•  ThinkAgile Advantage 및 단일 지원 서비스
•  기업 지원 서비스
•  선택적 배포 서비스

인텔 프로세서가 장착된 레노버 ThinkAgile MX 시리즈는 캐스케이드레이크 인텔® 제온® 확장형 2세대  
프로세서가 장착된 Purley 플랫폼과 Ice Lake 인텔® 제온® 확장형 3세대 프로세서 모델을 특징으로 하는 
최신 Whitley 플랫폼으로 모두 사용할 수 있습니다.
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레노버 모델 
(인텔® 제온® 스케일러블 2세대 
플랫폼) 

ThinkAgile MX352x-F 그리고 MX352x-H
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 인증된 노드,
F=All Flash, H= 하이브리드)

ThinkAgile MX102x
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 인증된 노드)

타겟 워크로드 LOB apps, 고용량 파일 서비스, SQL, VDI, 협업 ROBO 그리고 Edge

폼 팩터 2U 1U half-wide

프로세서 2x 인텔® 제온®  스케일러블 2세대 패밀리 프로세서 1x 인텔® 제온® D2100 시리즈

GPU
NVIDIA A2, A10, A30, A100, T4, 
RTX 6000, RTX 8000 (최대 5x)

NVIDIA T4 (최대 1)

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

어플라이언스에는 미리 로드된 Azure Stack HCI 운영 체제만 포함되어 있으며, CSP를 통해 활성화해야 합니다.  
무제한 게스트 OS VM이 필요한 경우 Windows Server 2019 Datacenter 라이선스가 선택 사항입니다.
인증된 노드의 경우 Windows Server 2019 Datacenter를 미리 설치할 수 있습니다.

제품 설명서

MX102x:MX352x-F & 
MX352x-H:

레노버 모델 
(인텔® 제온® 스케일러블 3세대 
플랫폼)

ThinkAgile MX333x-F 그리고 MX333x-H
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 인증된 노드, 
F=All Flash, H= 하이브리드)

ThinkAgile MX353x-F 그리고 MX350x-H
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 인증된 노드, 
F=All Flash, H= 하이브리드)

타겟 워크로드 LOB apps, 고용량 파일 서비스, SQL, VDI, 협업

폼 팩터 1U 2U

프로세서 2x 인텔® 제온® 스케일러블 3세대 패밀리 프로세서

GPU Nvidia T4, A2 (최대 3x)
NVIDIA A2, A10, A30, A40,  A100, T4, Quadro 
RTX6000, (최대 8x)

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

어플라이언스에는 미리 로드된 Azure Stack HCI 운영 체제만 포함되어 있으며, CSP를 통해 활성화해야 합니다.  
무제한 게스트 OS VM이 필요한 경우 Windows Server 2019 Datacenter 라이선스가 선택 사항입니다.
인증된 노드의 경우 Windows Server 2019 Datacenter를 미리 설치할 수 있습니다.

제품 설명서
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ThinkAgile HX시리즈
레노버 ThinkAgile HX 시리즈는 인텔 기반 및 AMD 기반 레노버 플랫폼 모두에 미리 설치된  
업계 최고의 Nutanix 소프트웨어가 포함된 동급 최강의 하이퍼컨버지드 시스템으로, 데이터 센터 관리를  
대폭 간소화하여 IT 업무 부담을 덜어주고 빠른 솔루션 배포를 지원합니다.

성능과 안전성이 뛰어난 레노버 서버에 Nutanix 소프트웨어를 통합한 하이퍼컨버지드 솔루션으로  
다음 기능들을 제공합니다. 

•  애플리케이션 이동성
•  분산 스토리지 및 하이퍼바이저(모두 Nutanix Acropolis에 포함)
•  시스템 관리 소프트웨어
   (클러스터 및 가상 머신을 관리하는 뉴타닉스 프리즘과 하드웨어 리소스를 관리하는 Lenovo XClarity)

ThinkAgile HX 시리즈는 광범위한 비즈니스 솔루션을 위해 최적화된 설계, 엔지니어링이 되었으며  
컴퓨팅, 스토리지 및 가상화 소프트웨어를 리소스 풀에 통합하여 모든 규모와 시간에 상관없이 모든  
워크로드를 자유롭게 실행할 수 있습니다. 또한 단일 인터페이스를 통해 스케일 아웃 클러스터에서  
쉽게 관리할 수 있습니다. HX 시리즈는 완전히 통합된 시스템(어플라이언스) 및 검증된 빌딩 블록 
(인증 노드)으로 레노버에서 제공되며, 최신 인텔 기술로 제온 확장 가능한 3세대 프로세서를 갖춘  
인텔 Whitley 플랫폼으로 구성할 수 있으며 최고의 안정성, 보안, 확장성을 제공합니다. 단순화된  
관리를 통해 결과적으로 손쉽게 어플리케이션을 더 빠르게 배포하는 동시에 총 소유 비용을 크게 줄일 수 있
습니다. 레노버는 또한 SAP 배포를 통해 비즈니스에 하이퍼컨버지드 클러스터의 효율성과 비용 절감 효과
를 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 복잡한 3계층 레거시 아키텍처에서 하이퍼컨버지드 클러스터로  
HANA 워크로드를 마이그레이션함으로써 고객은 하이퍼컨버지드 인프라의 모든 이점을 누릴 수 있습니다. 
실시간 분석을 통한 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 하이퍼컨버지드 아키텍처로 기존 IT를 활용하여 
SAP HANA를 배포할 수도 있습니다.

인텔 프로세서가 장착된 레노버 ThinkAgile HX 시리즈는 캐스케이드레이크 인텔® 제온® 확장형  
2세대 프로세서가 장착된 Purley 플랫폼과 Ice Lake 인텔® 제온® 확장형 3세대 프로세서 모델을  
특징으로 하는 최신 Whitley 플랫폼으로 모두 사용할 수 있습니다.
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ThinkAgile HX1000  
SERIES (INTEL)

HX1021
(인증된 노드만 해당)

HX132x
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 
인증된 노드)

ThinkAgile HX133x
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 
인증된 노드)

타겟 워크로드 Edge
Remote Office/Branch Office 
(ROBO) Replication

Remote Office/Branch Office 
(ROBO) Replication

폼 팩터 1U half-width 1U 1U

프로세서 1x 인텔® 제온® D2100시리즈 1x 제온® 스케일러블 
2세대 패밀리 프로세서

1x 제온® 스케일러블 
3세대 패밀리 프로세서

GPU 어댑터 1x NVIDIA T4,A2 미지원 1x NVIDIA T4, A2

드라이브 베이 최대 3x M.전면 2또는 최대 10x 
M.2 드라이브 4x 3.5” 4x 3.5” (전면) + 2x 2.5” (후면)

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

Nutanix Acropolis는 Starter, Pro 및 Ultimate 버전으로 제공됩니다. Nutanix Prism, Nutanix Calm(선택 사항),  
Nutanix Flow(선택 사항)도 함께 제공됩니다. 레노버에서 다른 Nutanix 라이선스를 구매하여 구성에 추가할 수도 있습니다.

제품 설명서  
HX1021 : HX1330

& HX1331 :
HX1320  
& HX1321 :

ThinkAgile HX232x
시리즈 (INTEL)

HX232x
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 인증된 노드)

ThinkAgile HX233x
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 인증된 노드)

타겟 워크로드 Small 그리고 Medium 비즈니스

폼 팩터 1U 1U

프로세서 2x 제온® 스케일러블 2세대 패밀리 프로세서 2x 제온® 스케일러블 3세대 패밀리 프로세서

GPU 어댑터 2x NVIDIA T4, A2

드라이브 베이 4x 3.5” 4x 3.5” (전면) + 2x 2.5” (후면)

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

Nutanix Acropolis는 Starter, Pro 및 Ultimate 버전으로 제공됩니다. Nutanix Prism, Nutanix Calm(선택 사항),  
Nutanix Flow(선택 사항)도 함께 제공됩니다. 레노버에서 다른 Nutanix 라이선스를 구매하여 구성에 추가할 수도 있습니다.

제품 설명서 

HX2320
& HX2321 :
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ThinkAgile HX3000  
SERIES (INTEL)

HX332x (+ SAP 
HANA)
(x=0 어플라이언스, 
X=1 또는 인증된 노드)

HX352x-G
(x=0 어플라이언스, 
X=1 또는 인증된 노드)

HX372x
(x=0 어플라이언스, 
X=1 또는 인증된 노드)

ThinkAgile HX333x
(x=0 어플라이언스, 
X=1 또는 인증된 노드)

타겟 워크로드 가상환 환경 그리고 VDI
GPU를 활용한 고성능 
작업 Dense 가상환 환경 그리고 VDI

폼 팩터 1U 2U 2U 4N 1U

프로세서 2x 제온® 스케일러블 2세대 패밀리 프로세서 (노드 당)
2x 제온® 스케일러블 
3세대 패밀리 프로세서

GPU 어댑터
NVIDIA A2, A16, A30, 
A100, M10, T4 (최대 
5x)

2x NVIDIA T4, A2

드라이브 베이 최대 12x 2.5” 최대 16x 2.5” 최대 6x 2.5” (노드 당)
10x 2.5” (전면) + 2x 2.5” (
후면) SAS, SATA NVMe

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

Nutanix Acropolis는 Starter, Pro 및 Ultimate 버전으로 제공됩니다. Nutanix Prism, Nutanix Calm(선택 사항),  
Nutanix Flow(선택 사항)도 함께 제공됩니다. 레노버에서 다른 Nutanix 라이선스를 구매하여 구성에 추가할 수도 있습니다.

제품 설명서 

 

 

 

 

 

HX3320 & HX3321 :

HX3320 SAP HANA : 

HX3321 SAP HANA : 

HX3520-G 
& HX3521-G :

HX3720 : 

HX3721 : 

HX3330 
& HX3331 :

HX2330
& HX2331 :
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ThinkAgile HX3000  
SERIES (AMD)

HX337x
(x=5 어플라이언스, X=6 또는 인증된 노드)

타겟 워크로드 가상환 환경 그리고 VDI, GPU를 활용한 고성능 작업

폼 팩터 1U

프로세서 2x AMD EPYC 7002 패밀리 프로세서

GPU 어댑터 최대 2x NVIDIA T4, A2

드라이브 베이 최대 12x 2.5”

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

Nutanix Acropolis는 Starter, Pro 및 Ultimate 버전으로 제공됩니다. Nutanix Prism, Nutanix Calm(선택 사항),  
Nutanix Flow(선택 사항)도 함께 제공됩니다. Lenovo에서 다른 Nutanix 라이선스를 구매하여 구성에 추가할 수도 있습니다.

제품 설명서 

HX3375
& HX3376 :

ThinkAgile HX5000  
SERIES (INTEL)

 HX552x
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 인증된 노드)

ThinkAgile HX553x
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 인증된 노드)

타겟 워크로드 빅 데이터 그리고 High Capacity

폼 팩터 2U 2U

프로세서 2x 제온® 스케일러블 2세대 패밀리 프로세서 2x 제온® 스케일러블 3세대 패밀리 프로세서

드라이브 베이 최대 14x 3.5” 12x 3.5” (전면) + 4x 2.5” (후면)

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

Nutanix Acropolis는 Starter, Pro 및 Ultimate 버전으로 제공됩니다. Nutanix Prism, Nutanix Calm(선택 사항),  
Nutanix Flow(선택 사항)도 함께 제공됩니다. Lenovo에서 다른 Nutanix 라이선스를 구매하여 구성에 추가할 수도 있습니다.

제품 설명서 

HX5520 :

HX5521 :

HX5335
& HX5336 :
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ThinkAgile HX7000  
SERIES (INTEL)

HX752x (+ SAP HANA)
(x=0 어플라이언스, X=1 또는
인증된 노드)

ThinkAgile HX753x (+ SAP 
HANA) (x=0 어플라이언스, 
X=1 또는 인증된 노드)

HX782x (+SAP HANA)
(x=0 어플라이언스, X=1 또는 인
증된 노드)

타겟 워크로드 데이터 베이스 그리고 고성능 퍼포먼스

폼 팩터 2U 2U 4U

프로세서 2x 제온® 스케일러블 
2세대 패밀리 프로세서

2x 제온® 스케일러블 
3세대 패밀리 프로세서

4x 제온® 스케일러블 
2세대 패밀리 프로세서

드라이브 베이 최대 24x 2.5”

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

Nutanix Acropolis : Starter, Pro, 그리고 Ultimate 에디션. Nutanix Prism, Nutanix Calm (선택사양),  
Nutanix Flow (선택사양). Any other Nutanix licence can purchased through 레노버에 추가된 구성.

제품 설명서 

 HX7821 SAP HANA :

HX7520 :

HX7520 SAP HANA :

HX7521 :

HX7521 SAP HANA :

HX7820 :

HX7820 SAP HANA :

HX7821 :

HX7530 & HX7531 
 (incl SAP HANA) :



46

ThinkAgile HX645 V3
(AMD)

ThinkAgile HX645 V3 Integrated System (*)
ThinkAgile HX645 V3 인증된 노드

타겟 워크로드 가상환 환경 & VDI

폼 팩터 1U

프로세서 4세대 AMD EPYC

GPU 어댑터 최대 2 single width GPU 지원

드라이브 베이 6x2.5” SATA/SAS + 4x 2.5” 다양한 
2x2.5” SATA/SAS 후면 베이 (선택사양)

제품 설명서
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ThinkAgile VX시리즈
레노버 Thinkailge VX 시리즈는 인프라 구축보다 필요한 비즈니스 결과에 집중함으로써 빠르게  
변화하는 비즈니스 환경에서 비용 효율성 및 솔루션 단순성과 확장성에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 합니다. 

레노버 ThinkAgile VX 시리즈는 인텔 기반 및 AMD 기반 레노버 플랫폼 모두에 VMware vSAN  
소프트웨어로 동작하며,  여러 모델, 어플라이언스 및 인증 노드로 구성할 수 있으며 사전 테스트,  
사전 검증된 최적화된 VMware 하이퍼 컨버지드 솔루션을 제공합니다. 또한 기존 VMware 환경과  
쉽게 통합할 수 있습니다. 

모든 레노버 ThinkAgile 솔루션과 마찬가지로 VX 시리즈는 하드웨어 구성, 소프트웨어 설치,  
레노버 전문 서비스를 고객 환경에 통합하는 옵션과 함께 제공되므로 이 솔루션을 쉽게 배포하고  
가치 실현 시간을 단축하며 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 제온 확장 가능한 3세대 프로세서가  
있는 인텔 Whitley 플랫폼과 같은 최신 인텔 기술로 구성할 수도 있습니다.  
VX 시리즈는 vLCM(vSphere Lifecycle Manager)을 통한 강력한 수명 주기 관리 기능이 포함되어  
작업 자동화를 통해 배포 속도를 높이고 소프트웨어 패치 및 업데이트를 간소화합니다.

ThinkAgile VX 시리즈는 다양한 플랫폼으로 제공되며 모든 사용 사례를 충족하고 올 플래시 및  
하이브리드 구성을 모두 지원하는 데 필요한 시스템을 구성할 수 있는 유연성을 제공합니다.

인텔 프로세서가 장착된 레노버 ThinkAgile VX 시리즈는 캐스케이드레이크 인텔® 제온® 확장형  
2세대 프로세서가 장착된 Purley 플랫폼과 Ice Lake 인텔® 제온® 확장형 3세대 프로세서 모델을  
특징으로 하는 최신 Whitley 플랫폼으로 모두 사용할 수 있습니다.

THINKAGILE VX 2000  
SERIES (INTEL) ThinkAgile VX2320 ThinkAgile VX 1U 인증된 노드

타겟 워크로드 중소 중견 기업

폼 팩터 1U 1U

프로세서 최대 2x 제온® 스케일러블 2세대 패밀리 프로세서 최대 2x 제온® 스케일러블 3세대 패밀리 프로세서

드라이브 베이 4x 3.5” 4x 3.5” SAS/SATA/NVMe

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

다음 SW라이센스는 반드시 Lenovo에서 구매가 필요합니다. 
• VMware vSAN : 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
• HCI Kit : 에센셜, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
• VMware Horizon : 어드밴스드 또는 엔터프라이즈; 
• VMware 클라우드 파운데이션 (VCF) : 일반, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 VDI. 

다음 SW라이센스는 Lenovo에서 구매할 수 있거나 고객이 직접 제공할 수 있습니다.
• VMware vSphere : 스탠다드, 엔터프라이즈 Plus, 또는 ROBO.
• VMware Horizon : 스탠다드 (선택사양).
• VMware vCenter 서버 : 파운데이션 또는 스탠다드.

제품 설명서 

VX2320 & VX 1U 
인증된 노드 :

VX2330 :

ThinkAgile HX665 V3
(AMD)

ThinkAgile HX665 V3 Integrated System
ThinkAgile HX665 V3 스토리지 Dense Integrated System
ThinkAgile HX665 V3 인증된 노드
ThinkAgile HX665 V3 스토리지 Dense 인증된 노드

타겟 워크로드 Compute-heavy 워크로드

폼 팩터 2U

프로세서 4세대 AMD EPYC

GPU 어댑터 4 double width/ 7 single width GPU 지원

드라이브 베이 12x3.5” SATA/SAS
4x2.5” SATA/SAS 후면 베이 (선택사양) 

제품 설명서

* 통합 시스템은 새로운 어플라이언스의 대체 명입니다.
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THINKAGILE VX3000 
시리즈 (INTEL)

ThinkAgile 
VX3320
ThinkAgile VX 
1U 인증된 노드

ThinkAgile 
VX3330

ThinkAgile 
VX3520-G
ThinkAgile VX 
2U 인증된 노드

ThinkAgile 
VX3530

ThinkAgile 
VX372x
(x=0 어플라이언
스, X=1 또는  
인증된 노드)

타겟 워크로드 고성능을 요구하는 환경 VDI Graphic Intense Dense

폼 팩터 1U 1U 2U 2U 2U 4N

GPU 어댑터

NVIDIA Tesla A2, 
A10, A16, A30, 
A100,  RTX A6000, 
M10, P620, T4 (최
대 5)

최대 8x, 최대 150W 
each

프로세서
2x 제온® 스케일러블 
2세대 패밀리 프로세서 
(노드 당)

최대 2x 제온® 
스케일러블 3세대 
패밀리 프로세서

2x 제온® 스케일러블 
2세대 패밀리 프로세서

최대 2x 제온®  
스케일러블 3세대 
패밀리 프로세서

2x 제온® 스케일러블 
2세대 패밀리 프로세서 
(노드 당)

드라이브 베이 최대 10x 2.5”
12x 2.5” SAS/
SATA 또는 NVMe

최대 16x 2.5” 24x 2.5”
최대 6x 2.5”  
(노드 당)

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

다음 SW라이센스는 반드시 Lenovo에서 구매가 필요합니다. 
• VMware vSAN : 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
• HCI Kit : 에센셜, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
• VMware Horizon : 어드밴스드 또는 엔터프라이즈; 
• VMware 클라우드 파운데이션 (VCF) : 일반, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 VDI. 

다음 SW라이센스는 Lenovo에서 구매할 수 있거나 고객이 직접 제공할 수 있습니다.
• VMware vSphere : 스탠다드, 엔터프라이즈 Plus, 또는 ROBO.
• VMware Horizon : 스탠다드 (선택사양).
• VMware vCenter 서버 : 파운데이션 또는 스탠다드.

제품 설명서 
VX3721 : 

VX3320 & VX 1U
인증된 노드 : 

VX333x : VX3520-G & VX 2U
인증된 노드 : 

VX3530-G : VX3720 : 
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THINKAGILE VX3000 
시리즈 (AMD)

ThinkAgile VX3575-G Integrated 어플라이언스 (*)
ThinkAgile VX7576 인증된 노드 (**)

타겟 워크로드 VDI Graphic Intensive

폼 팩터 2U

GPU 어댑터 NVIDIA A100, A40, A16, P620, T4 (최대 8x)

프로세서 2x AMD EPYC 7003 시리즈 프로세서

드라이브 베이 최대 24x 2.5”

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

다음 SW라이센스는 반드시 Lenovo에서 구매가 필요합니다. 
• VMware vSAN : 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
• HCI Kit : 에센셜, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
• VMware Horizon : 어드밴스드 또는 엔터프라이즈; 또는
• VMware 클라우드 파운데이션 (VCF) : 일반, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 VDI.

다음 SW라이센스는 Lenovo에서 구매할 수 있거나 고객이 직접 제공할 수 있습니다.
• VMware vSphere : 스탠다드, 엔터프라이즈 Plus, 또는 ROBO.
• VMware Horizon : 스탠다드 (선택사양).
• VMware vCenter 서버 : 파운데이션 또는 스탠다드.

제품 설명서 

(이 제품 설명서는 valid 또는 whole VX AMD시리즈, 그리고 또는 both Integrated Systems 그리고 인증된 노드)

VX3575-G :

 (*)  : Integrated System is a new naming replacing 어플라이언스
(**) : VX7576 is a common 2U 인증된 노드 베이스 플랫폼 that can be configured as VX3576-G, VX5576 또는 VX7576 인증된 노드 모델
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THINKAGILE VX5000 
시리즈 (INTEL)

ThinkAgile VX5520
ThinkAgile VX 2U 인증된 노드 ThinkAgile VX5530

타겟 워크로드

고용량 워크로드
빅 데이터/분석
Email 서버
고용량 데이터 베이스 그리고 other high-capacity 스토리지 필요

폼 팩터 2U 2U

프로세서 2x 제온® 스케일러블 2세대 패밀리 프로세서 최대 2x 제온® 스케일러블 3세대 패밀리 프로세서

드라이브 베이 최대 14x 3.5” 16x 3.5”

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

다음 SW라이센스는 반드시 Lenovo에서 구매가 필요합니다. 
• VMware vSAN: 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
• HCI Kit: 에센셜, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
• VMware Horizon: 어드밴스드 또는 엔터프라이즈; 또는
• VMware 클라우드 파운데이션 (VCF): 일반, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 VDI
 
다음 SW라이센스는 Lenovo에서 구매할 수 있거나 고객이 직접 제공할 수 있습니다.
• VMware vSphere: 스탠다드, 엔터프라이즈 +, 또는 ROBO.
• VMware Horizon: 스탠다드 (선택사양).
• VMware vCenter 서버: 파운데이션 또는 스탠다드.

제품 설명서 

VX5520 & VX 2U  
인증된 노드:

VX5530:
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THINKAGILE VX5000 
시리즈 (AMD)

ThinkAgile VX5575 Integrated System (*)
ThinkAgile VX7576 인증된 노드 (**)

타겟 워크로드

고용량 워크로드
빅 데이터/분석
Email
고용량 데이터 베이스 그리고 other high-capacity 스토리지 필요

폼 팩터 2U

프로세서 1x 또는 2x AMD EPYC 7003시리즈 프로세서

드라이브 베이 최대 16x 3.5”

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

다음 SW라이센스는 반드시 Lenovo에서 구매가 필요합니다. 

• VMware vSAN: 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
• HCI Kit: 에센셜, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
• VMware Horizon: 어드밴스드 또는 엔터프라이즈; 또는
• VMware 클라우드 파운데이션 (VCF): 일반, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 VDI.

다음 SW라이센스는 Lenovo에서 구매할 수 있거나 고객이 직접 제공할 수 있습니다.

• VMware vSphere: 스탠다드, 엔터프라이즈 Plus, 또는 ROBO.
• VMware Horizon: 스탠다드 (선택사양).
• VMware vCenter 서버: 파운데이션 또는 스탠다드.

제품 설명서 

 (*) : 통합 시스템은 어플라이언스를 대체하는 새로운 이름입니다.

(**) : VX7576은 VX3576-G, VX5576 또는 VX7576 인증 노드 모델로 구성할 수 있는 공통 2U 인증 노드 기반 플랫폼입니다.

VX5575:

(이 제품 설명서는 valid 또는 whole VX AMD 시리즈, 그리고 또는 both Integrated Systems 그리고 인증된 노드)



52

THINKAGILE VX7000 2P
시리즈 (INTEL)

ThinkAgile 
VX7320-N
VX 1U 인증된 노드

ThinkAgile 
VX7330-N

ThinkAgile VX7520
VX 2U 인증된 노드

ThinkAgile VX753x
(x=0 어플라이언스, 
X=1 또는 인증된 노드)

타겟 워크로드
High-퍼포먼스 워크로드
데이터 베이스
load balancing clusters.

In-메모리 데이터 베이스
High-퍼포먼스 스토리지

폼 팩터 1U 1U 2U 2U

프로세서 2x 제온® 스케일러블 
2세대 패밀리 프로세서

2x 제온® 스케일러블 
3세대 패밀리 프로세서

2x 제온® 스케일러블 
2세대 패밀리 프로세서

2x 제온® 스케일러블 
3세대 패밀리 프로세서

드라이브 베이 10x 2.5” U.2 NVMe 10x 2.5” NVMe 최대 24x 2.5” 최대 40x 2.5”

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

다음SW라이센스는 반드시 Lenovo에서 구매가 필요 합니다. 
•  VMware vSAN : 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
•  HCI Kit : 에센셜, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO;
•  VMware Horizon : 어드밴스드 또는 엔터프라이즈; 또는
•  VMware 클라우드 파운데이션 (VCF) : 일반, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 VDI

다음 SW라이센스는 Lenovo에서 구매할 수 있거나 고객이 직접 제공할 수 있습니다.

•  VMware vSphere : 스탠다드, 엔터프라이즈 Plus, 또는 ROBO
•  VMware Horizon : 스탠다드 (선택사양)
•  VMware vCenter 서버 : 파운데이션 또는 스탠다드

제품 설명서 

VX7320-N & VX 1U 
인증된 노드 : 

VX7330-N : VX7520 & VX 2U  
인증된 노드 : 

VX753x :

THINKAGILE VX7000 2P
시리즈 (AMD)

ThinkAgile VX757x
(x=5 또는 Integrated System (*), X=6 또는 인증된 노드)

타겟 워크로드 High-퍼포먼스 워크로드
데이터 베이스

폼 팩터 2U

프로세서 최대 2x AMD EPYC 7003시리즈 프로세서

드라이브 베이 최대 26x 2.5” 또는 최대 16x 3.5” 또는 최대 32x NVMe

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

다음SW라이센스는 반드시 Lenovo에서 구매가 필요합니다. 
•  VMware vSAN : 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
•  HCI Kit : 에센셜, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
•  VMware Horizon : 어드밴스드 또는 엔터프라이즈; 또는
•  VMware 클라우드 파운데이션 (VCF) : 일반, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 VDI.

다음 SW라이센스는 Lenovo에서 구매할 수 있거나 고객이 직접 제공할 수 있습니다.
•  VMware vSphere : 스탠다드, 엔터프라이즈 Plus, 또는 ROBO.
•  VMware Horizon : 스탠다드 (선택사양).
•  VMware vCenter 서버 : 파운데이션 또는 스탠다드.

제품 설명서 

VX757x : 

(이 제품 설명서는 valid 또는 whole VX AMD시리즈,  
그리고 또는 both Integrated Systems 그리고 인증된 노드)
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THINKAGILE VX7000 
4P/8P시리즈 (INTEL)

ThinkAgile VX782x (x=0 어플라이언스, X=1 또는 인증된 노드)
ThinkAgile VX7821 SAP HANA

타겟 워크로드 미션 크리티컬 고성능 퍼포먼스

폼 팩터 4U

프로세서 최대 8x 제온® 스케일러블 2세대 패밀리 프로세서

드라이브 베이 최대 24x 2.5”

소프트웨어 (어플라이언스 포함) 
인증된 노드(선택사양)

다음SW라이센스는 반드시 Lenovo에서 구매가 필요합니다. 

•  VMware vSAN : 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
•  HCI Kit : 에센셜, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 ROBO; 
•  VMware Horizon : 어드밴스드 또는 엔터프라이즈; 또는
•  VMware 클라우드 파운데이션 (VCF) : 일반, 스탠다드, 어드밴스드, 엔터프라이즈, 또는 VDI.

다음 SW라이센스는 Lenovo에서 구매할 수 있거나 고객이 직접 제공할 수 있습니다.

•  VMware vSphere : 스탠다드, 엔터프라이즈 Plus, 또는 ROBO.
•  VMware Horizon : 스탠다드 (선택사양).
•  VMware vCenter 서버 : 파운데이션 또는 스탠다드.

제품 설명서 

 VX7820 :

 VX7821 SAP HANA :
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(*) : Integrated System is a new naming replacing 어플라이언스
*최대 40x 2.5” (HS) SAS/SATA 서포트 with expander via 코어 요구

THINKAGILE VX…V3 (AMD) THINKAGILE VX635 V3 Integrated System (*)
THINKAGILE VX635 V3 인증된 노드

THINKAGILE VX655 V3 Integrated System (*)
THINKAGILE VX655 V3 인증된 노드 

타겟 워크로드 SMB, Remote Office/Branch Office (ROBO), 
VDI, 데이터 분석 & 백업

고성능 퍼포먼스 컴퓨팅 (HPC), 
빅 데이터 & 분석 그리고 I/O 집중 작업

폼 팩터 1U 2U

프로세서 1x 4세대
AMD EPYC™ 9004 프로세서

1x 4세대
AMD EPYC™ 9004 프로세서

드라이브 베이 12x 2.5” (HS)
NVMe/SAS/SATA

32*x 2.5” (HS)
NVMe/SAS/SATA
20x 3.5” (HS)
SAS/SATA

제품 설명서
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ThinkAgile ADVANTAGE 지원  (어플라이언스/인증 노드)
ThinkAgile Advantage는 ThinkAgile 제품 및 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 엔드-투-엔드  
데이터 센터 서비스와 함께 최고의 편리함을 제공합니다. 하드웨어, 소프트웨어 및 고급 문제 해결에  
숙련된 레벨 2 기술자에게 직접 액세스할 수 있는 원격 단일 연락 창구를 통해 원활한 데이터 센터  
운영을 24X7로 유지할 수 있습니다.

ThinkAgile 솔루션은 레노버 전문가가 배포하므로 고객의 내부 리소스가 필요하지 않습니다.  
가치 창출 시간을 단축하고 대규모 구축 프로젝트 관리의 위험을 줄이는 ThinkAgile 솔루션을 위한  
맞춤형 배포 옵션이 있습니다. 현장 하드웨어 설치 서비스를 구매하여 프로젝트를 간소화할 수도  
있습니다.

ThinkAgile 솔루션을 배포한 후에는 문제를 이해하고 해결하는 데 중점을 둔 고도로 숙련된 레노버  
기술자가 응답하는 전용 전화 번호로 지원을 받거나 온라인으로 요청을 제출할 수 있습니다.
첫 번째 통화에서 기술적으로 자격을 갖춘 전문가에게 연락하기 때문에 문제를 더 빨리 진단하고  
더 짧은 시간에 더 정확하게 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

ThinkAgile Advantage 지원 :

•  지원 결과에 대한 모든 호출을 관리하기 위한 단일 지원 
•  전체 솔루션 지원에 대한 엔드 투 엔드 관리
•  24X7 전화를 받을 수 있는 전용 레노버 전화번호, 기술 전문가가 실시간으로 응답합니다.
•  간소화된 보증 
•  하드웨어 및 소프트웨어 배포
•  비즈니스 요구 사항을 충족하기 위한 응답 시간(파운데이션, 에센셜, 어드밴스드)

데이터센터를 위한 레노버 서비스에 대해 더 많은 내용은 
사이트를 방문 해 주시기 바랍니다.

THINKAGILE VX…V3 (AMD) THINKAGILE VX645 V3 Integrated System (*)
THINKAGILE VX645 V3 인증된 노드

THINKAGILE VX665 V3 Integrated System (*)
THINKAGILE VX665 V3 인증된 노드 

타겟 워크로드 SMB, Remote Office/Branch Office (ROBO), 
VDI, 데이터 분석 & 백업

고성능 퍼포먼스 컴퓨팅 (HPC), 빅 데이터 & 분석 
그리고 I/O 집중 작업

폼 팩터 1U 2U

프로세서 1x 또는 2x 4세대
AMD EPYC™ 9004 프로세서

1x 또는 2x 4세대
AMD EPYC™ 9004 프로세서

드라이브 베이

12x 2.5” (HS)
NVMe/SAS/SATA
4x 3.5” (HS)
SAS/SATA

32*x 2.5” (HS)
NVMe/SAS/SATA
20x 3.5” (HS)
SAS/SATA

제품 설명서
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인프라스트럭처를 위한 소프트웨어
레노버 소프트웨어와의 전략적 제휴를 통해 당신의 성공을 가속화하세요.

레노버 소프트웨어와의 전략적 제휴를 통해 당신의 성공을 가속화하세요.
당신의 워크로드와 비즈니스를 위한 최적의 선택 - 레노버의 서버/스토리지/네트워크 시스템에서  
레노버 소프트웨어를 사용해보세요. 레노버는 중요한 비즈니스 어플리케이션이 실행되는 기반을 제공합니다.  
레노버는 업계를 선도하는 소프트웨어 업체들과 제휴하여, 안정성과 고성능이 함께 보장되는 ThinkSys-
tem과 ThinkAgile 제품을 만들었습니다. 인프라스트럭처 소프트웨어를 통해, 당신의 비즈니스를  
더 유연하고 안전하며 서비스 지향적이 될 수 있도록 합니다. 레노버는 신뢰할 수 있는  
고성능 하드웨어 시스템, 서비스 그리고 소프트웨어를 함께 제공함으로써, 당신의 비즈니스에 혁신적인  
IT 인프라스트럭처를 통합시켜 전반적인 비즈니스 개선에 도움을 드릴 수 있습니다. 

현대 데이터센터를 위한 구성요소
• 운영체제
• 가상화
• 데이터 보호
• 관리 및 오케스트레이션
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Lenovo XClarity Family
Lenovo XClarity는 관리자가 서버, 스토리지, 네트워크 및 솔루션을 배포, 관리, 최적화 및 보안할 수  
있도록 지원하는 관리 도구, 제품군입니다. 또한 하드웨어 관리를 더 광범위한 IT 환경에 원활하게  
통합할 수 있도록 지원합니다

레노버의 최신 개방형 접근 방식은 복잡성을 줄이고 가용성을 향상시키며 대규모 환경에서도 안전한  
컨트롤을 보장합니다.

XClarity Adminstrator
• Lenovo XClarity Administrator는 가상 어플라이스 형태로 실행되며 레노버 서버 시스템, 스토리지, 
   네트워크 스위치, 하이퍼 컨버지드 및 ThinkAgile 솔루션에 대한 검색, 인벤토리, 추적, 업데이트, 
   모니터링 및 프로비저닝을 자동화하는 agent-free방식의 하드웨어 관리 기능을 제공합니다.

• 에이전트 없는 엔드포인트 자동 검색을 통해 인벤토리를 제어하여 관리되는 하드웨어를 한 눈에 볼 수 있습니다.

• 모니터링 경고 및 이벤트는 XClarity 관리자 대시보드, 상태 표시줄, 특정 시스템에 대한 경고 및 
   이벤트 세부 정보를 통해 볼 수 있습니다.

• 구성 관리는 패턴 기반 구성을 사용하며 단일 구성 설정 세트를 사용하여 단일 또는 여러 엔드포인트를 신속하게 프로비저닝합니다.

• 규정준수 보고서를 사용하면 시스템이 설정한 상태를 유지할 수 있습니다. 펌웨어 설정 변경 내용이 추적되고 보고됩니다.

• 베어메탈 서버에 운영 체제 및 하이퍼바이저 배포. VMware ESXi, Windows 서버, SUSE Linux Enterprise Server,
   Red Hat Enterprise Linux, Alma Linux, Rocky Linux 및 Ubuntu 이미지를 가져와서 이미지 저장소에 보관할 수 있습

니다.

   최대 28개의 OS 이미지를 동시에 배포할 수 있습니다.

Lenovo XClarity는 Lenovo XClarity Integrators와 함께 개방형 REST API를 통해 외부의  
고급 관리, 자동화 및 오케스트레이션 플랫폼에 통합될 수 있습니다.

Download the free Lenovo XClarity Adminstrator trial version

XClarity Orchestrator와  
XClarit Orchestrator Analytics
최대 10,000개의 엔드포인트로 확장되며, 여러 사이트에 걸쳐 다양한 관리자 인스턴스를 관리합니다.  
강력한 AI 기반 분석 도구를 사용하여 인프라 환경을 최상의 상태로 유지합니다.

추가 정보



자세한 내용 보기 
https://lenovopress.com/lp0858

자세한 내용 보기 
https://lenovopress.com/ds0113
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컴퓨팅 오케스트레이션과 클라우드자동화
레노버 인텔리전트 컴퓨팅 오케스트레이션 (LiCO)

레노버 오픈 클라우드 오토메이션 (LOC-A)

HPC와 AI의 융합은 드라미틱한 진전을 이루었지만, 여전히 단순하지 않은 과제에 맞닥뜨리고 있습니다.
모델이 정교하고 복잡해짐에 따라 복잡한 태스크도 처리할 수 있게 되었지만, 그 모델을 트레이닝할  
자원은 어떻게 사이징할 수 있을까요? 어떻게 하면 복수의 대규모 실험을 효율적으로 수행할 수 있을까요?  
어떻게 하면 복수의 팀이 동시에 트레이닝을 실행할 수 있을까요? 마지막으로, 어떻게 하면 사용자들이  
자유롭게 사용할 수 있으면서 자원을 효율적으로 사용할 수 있을까요?

LiCO를 소개합니다
레노버 인텔리전트 컴퓨팅 오케스트레이션 (LiCO)는 레노버에서 자체적으로 개발한 소프트웨어로,  
간단하고 사용이 쉬운 GUI를 통해 AI 개발과 트레이닝을 수행할 수 있습니다. LiCO 인터페이스는  
오픈소스 소프트웨어 오케스트레이션 스택을 통해 AI를 HPC 또는 쿠버네티스 기반 클러스터와  
융합했습니다. LiCO는 AI 개발 워크플로우, 클러스터 자원에 대한 관리/모니터링/활용을 통해  
AI 작업의 어려움을 개선하여, AI 사용자 및 시스템 관리자에게 더 나은 생산성을 제공합니다.

더 많은 정보

수많은 자동화 도구가 있지만, 여전히 클라우드 배포 과정에 수동 프로세스가 필요할 때가 있습니다.  
하지만, 이런 프로세스는 순차적으로 진행해야 하고, 시간이 많이 걸리며, 도중에 실수하기 쉽습니다.  
LOC-A는 하드웨어 구성에서부터 OS 설치는 물론 클라우드와 네트워크 레이어 배포까지, 전반적인  
과정을 수행하는 자동화 플랫폼을 제공합니다.

LOC-A를 통해 더 빠른 배포와 작업 단순화가 가능해지므로, 고객은 비용을 더 효율적으로 사용할 수  
있습니다. LOC-A는 Kubernetes, Red hat® OpenShift®, VMware 클라우드  파운데이션™을  
지원합니다. 워크로드, 서비스, 런타임 구성요소를 조합하여 엔드-투-엔드 클라우드 솔루션을 제공합니다.  
LOC-A는 Cisco ACI같은 써드파티 네트워킹 인프라스트럭처를 지원합니다.

더 많은 정보

자세한 내용 보기 
https://lenovopress.com/lp1079
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WINDOWS SERVER 2022
Windows Server 2022는 클라우드 컴퓨팅의 이점을 활용하고자 하는 기업을 위한 운영 체제입니다.  
하이브리드 기능을 제공하여 클라우드와 온프레미스 인프라를 모두 통합함으로써 기술 투자의  
최대 가치를 끌어올릴 수 있습니다.

더 나은 효율성을 위한 Windows 서버 소프트웨어-Defined (WSSD) 데이터 센터 솔루션 및  
다층 보안을 위한 Secured-core 솔루션과 같은 선택적인 옵션을 제공하여 미래에 대비할 수 있습니다.  
또한, Windows Admin Center를 통해 관리 작업을 간소화하고 가상화를 통해 원격 데스크톱 및  
앱에 대한 액세스를 제공합니다. 컨테이너화는 유연하고 현대적인 앱 개발을 위한 방법을 제공합니다.

현대 기술 동향에 대응하고 기업 운영을 향상시키기 위한 다양한 기능과 도구를 제공하는  
Windows Server 2022로 미래를 준비하세요.

제품/서비스
• 에센셜 에디션 - 최대 25명의 사용자 또는 50개의 기기가 있는 소규모 비즈니스 대상
• 스탠다드 에디션 – 저밀도 또는 최소 가상화 환경을 가진 고객 대상
• 데이터센터 에디션 (재할당 권한 사용 가능) - 고도로 가상화되고 소프트웨어 정의 데이터 센터 환경 대상

또한, 레노버는 Windows Server 2022에서 Windows Server 2019 및 2016으로 다운그레이드  
키트도 제공합니다. 마이크로소프트는 더 이상 Windows Storage Server를 갱신하지 않지만,  
레노버는 2023년 말까지 Windows Storage Server 2016을 제공할 예정입니다.



자세한 내용 보기 
https://lenovopress.com/lp1264

자세한 내용 보기 
https://lenovopress.com/lp1236
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Red HAT® Enterprise Linux® 

SUSE® Linux Enterprise Server

오픈 소스 운영 체제는 기존 앱을 확장하고 신기술을 베어메탈, 가상화, 컨테이너 및 모든 종류의  
클라우드 환경에서 배포할 수 있는 기반을 제공합니다.  
Red HAT® Enterprise Linux® 와 레노버 서버를 결합하면 뛰어난 안정성과 군사 수준의 보안을  
제공하여 기술을 통해 의미 있는 비즈니스 결과를 제공할 수 있습니다.

제품/ 서비스
• RHEL 서버는 애플리케이션에 안정적이고 안전하며 성능 중심적인 기반을 제공합니다.

• RHEL for Virtual Data Center는 지원되는 하이퍼바이저를 사용하는 밀집된 가상화 환경에서 
  무제한으로 게스트를 배포할 수 있습니다.

• RHEL with Smart 가상화로 조직은 성능, 확장성 및 보안을 제공하면서 중요한 
   애플리케이션을 가상화할 수 있습니다.

• RHEL 또는 HPC는 고성능 컴퓨팅(HPC) 클러스터의 생성, 관리 및 사용을 가능하게 합니다.

SUSE® Linux Enterprise Server는 확장 가능하고 안전하며 모듈식 운영 체제로, 다양한 플랫폼  
(일반적인 환경, 소프트웨어 정의 및 클라우드) 환경을 단순화하고, 전통적인 IT 인프라를  
더욱 효율적으로 만들어 개발자들에게 매력적인 플랫폼을 제공합니다. 따라서, 비즈니스에 중요한  
작업 부하를 온프레미스 및 공용 클라우드 환경 간에 쉽게 배포하고 전환할 수 있습니다.

제품/서비스
•  SLES x86은 x86 서버에서 애플리케이션에 안정적이고 안전하며 성능 중심적인 기반을 제공합니다.

•  SLES for HPC는 인공 지능 및 기계 학습과 같은 고성능 데이터 분석 작업 부하를 위한 

    병렬 컴퓨팅 플랫폼을 제공합니다.

•  SLES for SAP는 SAP HANA, SAP NetWeaver 및 SAP S/4HANA 환경에 최적화되어 있습니다.

자세한 내용 보기 
https://lenovopress.com/lp1265
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가상화

VMware vSphere

레노버 서버에서 가상화 소프트웨어를 실행할 때 시스템 활용도를 높이고 자본 및 운영 비용을 절감하며  
다운타임을 최소화하거나 없앨 수 있습니다. 이러한 환경에서 기존 IT 인프라를 더욱 효율적으로 만들어  
개발자들에게 매력적인 플랫폼을 제공합니다. 결과적으로, 비즈니스에 중요한 작업 부하를 온프레미스 및  
공용 클라우드 환경 전반에서 쉽게 배포하고 전환할 수 있습니다.

서버 가상화 소프트웨어를 사용하면 데이터 센터 하드웨어를 통합하고 서버 가상화를 통해 비즈니스  
연속성을 확보할 수 있습니다. 기존 하드웨어의 활용도를 높여 자본 비용을 절감하고, 대규모 인프라  
관리를 단순화하여 CapEx를 줄일 수 있으며 다운타임을 줄이거나 제거함으로써 비즈니스 연속성을  
보장할 수 있습니다. 또한, 온프레미스 환경을 vSphere 기반 공용 클라우드로 확장하여 원활한  
하이브리드 클라우드 환경을 제공할 수 있습니다.

제품/서비스
• 스탠다드 - 서버 통합 및 비즈니스 복구
• 엔터프라이즈 Plus - 자원 관리, 애플리케이션 가용성 및 성능 향상
• 에센셜 Kit - 서버 가상화 및 통합
• 에센셜 Plus Kit - 서버 가상화 및 통합과 비즈니스 연속성 제공
• Remote Office Branch Office (ROBO) 스탠다드 - 원격 서버 가상화 및 비즈니스 연속성 및 백업 기능
• ROBO 어드밴스드 - 원격 서버 가상화 및 비즈니스 연속성, 백업 및 호스트 구성 표준화
• 가속지원 Kit - 서버 통합 및 다운타임 없음
• Desktop - 클라이언트 가상화



자세한 내용 보기
https://en.resources.lenovo.com/solution-
brief-documents
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어떤 엔지니어링 솔루션이 적합한지 자세히 알아보려면 
아래 링크를 방문하세요. 
https://www.lenovo.com/us/en/servers-
storage/solutions/

데이터 보호

엔지니어링 솔루션

Veeam® Availability Suite™
단일 콘솔에서 가상, 물리 및 클라우드 기반 워크로드를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.  
핵심 자산인 데이터에 대한 이동성, 확장성 및 엔터프라이즈급 보안 및 제어 기능을 제공하는  
다양한 고급 기능이 포함되어 있습니다.

제품/ 서비스
Enterprise Plus - 엔터프라이즈 기능에 전체 백업 I/O 제어, 스토리지 스냅샷을 통한 완전한 백업,  
내장형 외부 네트워크 가속화 및 SAP HANA 플러그인이 포함됩니다.

레노버 엔지니어링 솔루션을 통해 클라우드 서비스 제공을 가속화하고, 데이터에서 인사이트를 추출하며  
비즈니스 성과를 개선할 수 있습니다. 구성 및 배포를 간소화하기 위해 개발된 레노버 엔지니어링  
솔루션은 설계, 테스트 및 인증을 거쳐 더욱 빠른 가치 창출과 TCO 감소를 제공합니다.  
원하는 비즈니스 성과를 달성하도록 돕기 위해 레노버는 시장 및 기술 리더들과 협력하여 핵심적인  
ThinkSystem 플랫폼을 기반으로 고성능, 확장 가능한 제품군을 개발하고 비즈니스에 맞는  
기업 응용 프로그램을 테스트합니다.

클라우드 솔루션

데이터베이스 솔루션

빅 데이터 그리고 분석

고성능 퍼포먼스 컴퓨팅

비즈니스 애플리케이션

클라이언트 가상화

Project   IBM Spectrum Scale를 위한 DSS-G

솔루션 Definition

• 2x ThinkSystem SR650 V2 서버
• 소프트웨어 : Red Hat 엔터프라이즈 Linux, IBM Spectrum Scale;        
  Data Access 에디션 (DAE), Data Management 에디션 (DME) 
  그리고 Scale Erasure Code 에디션 (ECE)
• 2, 4, 6, 8, 10 인클로저 
• 레노버 D3284 12Gb JBOD (5U84) 또는 최대 20 TB NL SAS 드라이브 (3.5” 폼 팩터)
• 레노버 D1224 12Gb JBOD 2U 24bay, 24x SSD (400GB - 7.68TB)
• Connectivity 10GbE/25GbE/40GbE/100GbE/FDR IB/EDR IB/
  HDR100 & HDR - Latest Generation 인피니밴드/OPA

타겟 Market HPC, 빅 데이터, 클라우드, 미디어 & 엔터테인먼트, 감시 카메라 데이터

타겟 워크로드 HPC, 분산 파일 시스템

Value Proposition 고용량, 고밀도 스토리지, 뛰어난 가용성의 I/O 퍼포먼스, 신뢰성, 탄력성

자세한 내용 보기  
https://lenovopress.com/lp1538
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레노버 DSS-G
레노버 DSS-G(IBM Spectrum Scale을 기반으로 하는 분산파일 시스템 구조의 스토리지 솔루션)는  
고성능을 요구하며 데이터 집약적인 환경에 적합한 확장형 아키텍처와 오브젝트 스토리지 요건에  
최적화 되어있는 소프트웨어 정의 스토리지(SDS) 솔루션입니다.

DSS-G는 레노버 ThinkSystem SR650 V2 서버와 레노버의 D1224 및 D3284 스토리지  
확장 유닛을 기반으로 최적의 성능을 기반으로 업계를 선도하는 IBM Spectrum Scale 소프트웨어를  
결합한 확장 가능한 빌딩 블록구조의 아키텍처를 지원 합니다. 이는 시장이 요구하는 성능에 관련한  
최신의 스토리지 요구 사항을 모두 지원 합니다. 

또한 레노버 DSS-G는 총소유비용(TCO)을 크게 줄여주는 사전 검증 및 통합된 구성 제공을 통해  
쉬운 배치와 구축이 가능한 랙 타입의 제품으로 제공됩니다. 이 제품 안내서에 설명된 모든 DSS-G 기반  
제품은 레노버 ThinkSystem SR650 V2 서버와 고성능 2.5인치 SAS 솔리드 스테이트 드라이브가  
장착된 레노버 스토리지 D1224 드라이브 확장 유닛 및 3.5인치 NL SAS HDD 를 포함하는  
대용량 레노버 스토리지 D3284 고밀도 드라이브 확장 유닛을 기반으로 설계 되었습니다.

레노버 의 DSS-G 스토리지 솔루션은 고성능 클러스터 파일 시스템의 업계 리더인 IBM Spectrum 
Scale(이전의 IBM General Parallel 파일 System, GPFS)과의 결합을 통하여 HPC 및  
빅 데이터를 위한 최고의 파일 및 오브젝트 스토리지솔루션으로서 가장 이상적이며 최적의 솔루션을  
제공 하고 있습니다.



http://www.lenovo.com
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레노버 서비스
IT 라이프사이클의 모든 단계에서 최고의 솔루션을 제공하는  서비스를 통해 ROI를 극대화 할 수 있습니다.
레노버는 고객의 레노버 IT 자산의 전체 라이프사이클을 지원하는 포괄적인 서비스 포트폴리오를  
모든 단계(기획, 이행, 구축, 지원, 최적화 및 폐기)에서 지원합니다. 레노버 프로페셔널 서비스의  
전문 지식을 이용하여 기술 투자를 최대한 활용할 수 있습니다.

솔루션 서비스
단순한 솔루션에서 복잡한 솔루션에 이르기까지 전문가가 고객과 협력하여 고객의 고유한 전략 및  
비즈니스 요구사항에 적합한 솔루션을 찾습니다

• 분석 서비스
• 디자인 서비스

구축  서비스
고객 관리 및 비즈니스 성장에 집중할 수 있도록 생산성 향상을 위해 구축시간을 단축합니다.

• 하드웨어 설치
• 구성 서비스
• 팩토리 통합  서비스

지원 서비스
전 세계에서, 그리고 24시간 전문가들이 귀사의 IT 투자를 보호하기 위해 대기하고 있습니다.

• Premier 서포트
• 선구성 지원
• 매니지드 서비스
• 테크니컬 어카운트 매니저
• 엔터프라이즈 서버 소프트웨어 서포트

아래를 방문하시면 더 많은 정보를 만날 수 있습니다.
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인프라스트럭처 서비스 라이프사이클
Edge부터 데이타센터까지 IT 라이프사이클 전반을 지원합니다.

레노버 인프라스트럭처 서비스는 데이터 센터에서 Edge 인프라스트럭처, IT 장비의 전체 라이프 사이클,  
검색 및 설계까지 필요한 모든 서비스를 제공합니다.

Truscale
Infrastructure

서비스

Lenovo TruScale Infrastructure 서비스는 pay-as-you-go 모델로써,
On-premise와 같은 제어 및 보안을 클라우드에서처럼 구현하고 운영할 수 있습니다.

자세한 내용은 레노버 영업 담당자에게 문의하시거나,
lenovo.com/datacenterservices 를 방문하십시오.

기술지원 분야

• 하이브리드 클라우드
• 데이터 & 분석
• HPC 및 데이터 센터 냉각
• 가상화 & VDI

1. 기획
• 평가워크샵
• 기술검증 기술 랩

6. 폐기
• 하드웨어 제거
• 자산 회수
• 재활용/폐기
• 데이터 처리
• 디스크 분쇄

3. 구축
• 하드웨어 설치
• 시스템 이관
• 확장 및 배포

4. 지원
• 보증업그레이드/연장
• Premier 서포트 
• 테크니컬 어카운트 매니저
• 엔터프라이즈 서버 소프트웨어
• Your Drive Your Data5. 최적화

• 관리 서비스
• 펌웨어 업그레이드
• 사전정비
• 시스템 헬스체크

2. 이행
• 솔루션 설계
• 용량 계뢱
• 팩토리 통합 서비스



IoT | Cloud | PC | Phone | Network | Data Center
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Lenovo 
TruScale
진정한 글로벌 Everything-as-a-Service 모델 

레노버는 데이터 센터에서 Pocket에 이르기까지  TruScale의 “as a Service”라는 전체적인  
IT 솔루션 포트폴리오를 제공합니다.

“ 하나의 솔루션, 하나의 공급자, 하나의 계약 및 담당자 ” 

Infrastructure as a Service

ThinkAgile 하이퍼컨버지드 인프라스트럭처,  
ThinkSystem서버 및 ThinkSystem 스토리지

• 엔터프라이즈 어플리케이션
• 파일공유
• VDI 솔루션
• General purpose VMs
• 로컬 또는 광역 네트워크

Device as a Service

World-class Devices  Lifecycle support  Modern IT Outcomes

• 계획의 변경
• 구성
• 차별화 된 배포
• 보안 및 엔드포인트 관리
• 어플리케이션 업데이트
• 장치의 복구 및 폐기
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Lenovo 
TruScale
Lenovo TruScale은 관리를 간소화하고 
IT라이프사이클을 시작부터 끝까지 지원하는 소비형 모델입니다.

Let your IT scale with your business
TruScale을 통해 레노버 전체 포트폴리오를 단일 구매하고 서비스로 이용할 수 있습니다.

Lenovo TruScale은 최신 IT 인프라의 구축 및 관리를 단순화하며, 최적의 성능과 유연성, 보안 및  
제어 기능을 제공합니다.

자세한 내용은 레노버 영업 담당자에게 문의하시거나,
techtoday.lenovo.com/truscale 를 방문하십시오.

One provider
단일공급자를 통해 비용효율적으로 전체 인프라를 간단하게 구성하고 조달 
및 실행합니다.

IT on demand
효율적인 성능을 제공하기 위해 시스템 확장 및 최적화를 지속적으로 지원합니다.

Constant ROI
초기 자본비용이 필요없는, 클라우드와 같은 유연한 방식의 consumption 모델입니다.

Absolute control
작은 노력으로 효율성을 높일 수 있는 실시간 분석을 제공합니다.

Secure by nature
레노버의 foundational security는 언제 어디서나 모든 데이타를 보호합니다.


